AAD V A N C E D S T AI NITNG I NSTRUMTENTS

BOND-PRIME

TAM OTOMATIK IHK VE ISH BOYAMA SISTEMI

KULLANIM KILAVUZU

(Gin'de KULLANILAMAZ)

q3

Advancing Cancer Diagnostics teica
Improving Lives




Icindekiler

QIO . 2
TBOND-PRIME ON@NIMI ... 23
1.1 BOND-PRIME hakKinda ... 24
1.1.1 BOND-PRIME yardimci malzemeleri ve sarf malzemesi 0geleri ........................................ 25

1.2 BOND-PRIME Igleme ModUIU ..., 27
T1.2.100dEN QOTUNUM ..o 27
1.2.2 Arkadan gOrUNUM ... 28

1 AU 29
1.4 On Yiikleme ve Bosaltma GekmeCRIEri ..o 30
1.5 Lam Gekmecesi Parcgalari, Atik Giderleri ve Karterleri ve Aim Filtresi ... 31
1.5.1 Lam Gekmecesi Pargalar ... 31
1.5 2 AtK GIAErIEr .o 32
1.5.3 Karterler ve Filtreli Alm TUMU ... 33

1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ... ... 34
17 T OpIU KDl 35
1.8 HaAzNe Kabini ... 37
1.9 AC QUG ANANTAIT L 38
1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif TEPSISI) ... 39
1.11 Caligma Yiizeyi (Kaputun altinda) ... 40
1.11.1 Galisma Yiizeyi (6nden gortinlm) ... 42
1.11.2 High-Speed Robot (Yiksek Hizli Robot) ... .. 43
1.11.3 Probe Selector (Prob SEGICH) ........ oo 44
114 Yikama Robotlar ... 45
1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontroli) ModUlleri ... 46
1.11.6 Yikama/Hazirlama IStasyonlar ..o 48
1.11.7 Mixing Well Plate (Karigtirma Kuyucugu Plakasl) ... 49
1.11.8 Lam Hazirlama IStaSYONU ... 50
1.12 Isleme modulinl baglama Ve G0Ma ...........cooii oo o1
1.13 Isleme modUIinG @YINME ... 53
1.14 Isleme modulini yeni bir KONUMA taSIMa ..o 95
1.15 Isleme modulini hizmetten Gikarma Ve atma ... 57

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



igindekiler

2Dokunmatik EKran ... 58
2.1 0turumagma ve kapatma ... 59
2 DBUTUM B0 59
20,2 OtUrUMU KAt 60
2.2Gezinme GUDUGU ... 61
2.3 DUrum BKrant 62
2.3.1 Yuklenen Lam BOIUMU ... 62
2.3.2 Lamlar Isleniyor BOIUMU ..o 64
2.3.3 Lamlarin islenmesi Tamamlandi BOIUMU ..o 66
2.3.4 Daha fazla lam bilgisi gorUntlleme ... 67
2.3.5Isleme sirasinda beklenmeyen Olaylar ... 68

2.4 1slem Sirasi ve Uyarn Baslihl ..o 70
2.4.71 Iglem Sirasini gOStErME V& GIZIBME ..o 70
2.4.2 islem Sirasi Ogesinde onerilen bir gérevi tamamlama ... 71
2.4.3 Uyari Basghgini manuel olarak gizleme ... 71

2.5 Lamlari On yUKIEmMe 73
2.6 0N YUKIEME BKIANT ... 75
2.6.1 Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi) gorintmi ............c.ocoovoooieoee e 76
2.6.2 0n Yiikleme Vaka gorlntimil ..o 78

2.7 Lamlar DOSatmMa 80
2.8 Bosaltma EKranl .. 82
2.8.1 Bosaltma Gekmecesi gortnUmu ... 83
2.8.2 Bosaltma vaka gorinUmuU ... 84

2.9 Ayrintili vaka ve lam bilgileri ... 86
2.9.1 Bir vakadaki her bir lami gorintileme ... 88
2.9.2 Devam eden bir lamidurdurma ... 89
210 Reaktifler EKrant ... 90
2.10.1 Reagent Container’l (Reaktif Kabi) ve Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) Hazirlama ............ 90
2.10.2 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yukleme ... 92
2.10.3 Reaktif sistemi simgelerine Ornekler ... . 93
2.10.4 Reagent Container (Reaktif Kabi) simgelerine rnekler ... 94
2.10.5 Reaktif sistemi ve Reagent Container (Reaktif Kabi) ayrintilarini gértintileme ................... 95
2.10.6 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) bosaltma ..o 97

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



icindekiler

200 Bakim BKrant 98
BHIZI DS aNgIG 99
Bl GITIS 100
3.2 Isleme modUlint baslatma ... ..o 101
3.3 Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) ve DS9824 Saptama Sistemini Yikleme ................................. 103
3.4 Lamlari on yikleme, isleme ve bosaltma ... 105
ATemizlik ve baKim . 109
A BaKIM PIaNIAIT 110
4.1.1 Onleyici Servis hatimatmast ... 110
4.1.2 Temizlik ve DaKIm pIant o 110
4.1.3 Temizlik ve bakim kontrol listesi ... 112

4.2 DI Water (DI Su) Kabiniyeniden doldurma ... 113
4.3 Alcohol (Alkol) Kabiniyeniden doldurma ... 115
4.4 | otu Takip Edilen Toplu Kaplari yeniden doldurma ... . 118
4.5 Atk Kaplarini DoSaltma . 121
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma ... 123
4.7 BaKIMI Baslatma 127
4.8 ARC Module’lerin (ARC Modill) ig yizeyini SIIMe ... oo 129
4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sirasi) ytzeylerinisilme ..................... 133
470 Emme Kabinitemizleme .. 137
411 Emme Kabint deGistimme o 141
4.12 Lam Gekmecesi Pargalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme .............. 145
4.13 Yikama/Hazirlama istasyonlarnini temizIeme ... 154
4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma ............................ 158
4.15 Bulk DI Water Container’t (Toplu DI Su Kabi) temizleme ... 164
4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'lari (Toplu Reaktif Kabi) Temizleme ... 167
417 Atk Kaplarnm TemMizIEmMe .. 177
418 Karter TepsSiSini teMIZIEME ... 180
479 Bakimidurdurma ..o 182
4.20 isleme modUllint KaPatma ..........o.o oo 184
4.21 Guc kaynagi sigortalarini degistirme ... 186
SS0rUN GIABIME ... 189
0. Baslatlamadl 190

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



igindekiler

5.2 AQ DaGIantiSI NAtaS] .. 190

5.3 Lamlari isleme moddlinden manuel olarak gerialma ... 190
5.3.1 Lamlari manuel olarak On Yiikleme ve Bosaltma Gekmecelerinden gerialma ..................... 191

5.3.2 Lamlari Calisma Yizeyinden manuel olarak gerialma ... 192

5.3.3 Lamlari manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modiili) gerialma .............................. 194

5.3.4 G kesintisi sirasinda lamlari manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modiill) geri alma ...197

5.4 ARC Module’'den (ARC Mod(ill) lam pargasini GIKarmMa ............c..oooieoioi oo 199

6 Teknik OzellKIer ... 201
6.7 Sistem teknik 0zellikleri ... 202

6.2 Fiziksel teknik Ozellikler ... 202

6.3 Elektrik glicl ve UPS gerekSinimIeri ... 202

6.4 Cevresel teknik OzelliKler .. 203

6.5 Calistirma teknik OzelliKIeri ... 203

6.6 Mikroskop lamiteknik OzelliKIeri .. ... . 204

6.7 Tasima ve saklama teknik 0zellikleri ... 205
DIZIN 206

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Yasal bildirimler

Ticari Markalar

BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer
Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer ve Oracle; Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008
582 407'in ticari markalaridir.

Telif Hakki

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd bu belge ve iligkili tim yazilimlarin telif hakkina sahiptir. Yasa kapsaminda,
belgeler veya yaziim kopyalanmadan, yeniden Uretilmeden, gevrilmeden veya tamamen ya da kismen, elektronik ya da
makine tarafindan okunabilir diger bir sekle donustrilmeden once yazili iznimiz gereklidir.

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Urin tanimlama
Doc. 91.7500.530 A09

Uretici

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road

Mount Waverley VIC 3149

Australia

Tum kullanicilar igin onemli bilgiler

Bu kilavuz, BOND-PRIME'in nasil kullanilacagina dair onemli bilgiler icermektedir. Leica Biosystems urlnleri ve
hizmetleri hakkindaki en yeni bilgiler igin litfen www.leicabiosystems.com adresini ziyaret edin.

Surekli gelisime yonelik sirket politikasi dogrultusunda Leica Biosystems, bildirimde bulunmaksizin teknik ozellikleri
degistirme hakkini sakli tutar.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Terminoloji
Bu belgede asagidaki terimler kullanilmaktadir:
* Leica Biosystems—bkz. Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.
« BOND - BOND-III, BOND-MAX ve BOND-PRIME igeren Leica Biosystems platformu
» BOND-PRIME - bir tiir otomatik IHC ve ISH boyama cihaz

o BOND yazilimi - kullanicilarin BOND-III, BOND-MAX veya BOND-PRIME sistemini yapilandirmak ve igletmek igin
kullanabilecegi yazilim uygulamasi

Hedef kullanicilar
BOND-PRIME sisteminin amaglanan kullanicilari yeterince egitim gormus laboratuvar personelleridir.

Bir BOND-PRIME islem Modiilii galistiran kisiler, islem modiilini ¢alistirmadan Gnce bu belgeye uygun olarak
kullanilmasini saglamak igin yeterli egitim almig olmali ve potansiyel tehlikeler veya tehlikeli prosedirlerin tam olarak
farkinda olmalidir. islem modiiliinden kapaklari veya parcalari yalnizca bu kilavuzdaki talimatlari okumus egitimli
personel gikarmalidir.

Kurulum ve onarimlar

Kurulum ve onarimlar, yalnizca Leica Biosystems tarafindan yetkilendirilmis yeterlilik sahibi servis personeli
tarafindan yapiimalidir.

Garanti ile ilgili talepler, ancak urtn belirlenmis uygulama igin ve bu belgedeki talimatlara gore kullaniimigsa yapilabilir.
Uriintin uygun olmayan sekilde kullaniimasindan ve/veya yanlis kullaniimasindan kaynaklanan hasarlar garantiyi
gecersiz kilar. Bu tip hasarlardan Leica Biosystems sorumlu tutulamaz.

Ciddi olay raporlama

Bir hastanin veya kullanicinin 6limne yol agan veya yol agabilecek herhangi bir ciddi olayin meydana gelmesi veya bir
hastanin veya kullanicinin saglik durumunda gegici veya kalici bozulma yerel bir Leica Biosystems temsilcisine ve ilgili
yerel Duizenleyici Makama bildirilmelidir.

Kullanici Veri Glvenligi ve Gizliligi Beyan!

Leica Biosystems, kisisel veri guvenligine ve gizliligine 0zen gosterir ve bunlari korumaya kararlidir. Asagidaki Leica
Biosystems Gizlilik Bildiriminde toplayabilecegimiz, kullanabilecedimiz ve saklayabilecegimiz kisisel veriler
aciklanmaktadir.

Gizlilik Bildirimi
Lisans alan, kisisel verileri islemeden once hastalara ve diger veri 6znelerine tim gerekli bildirimleri saglayarak ve

onlardan tim gerekli onaylari alarak, sinirlama olmaksizin BOND-PRIME kullanarak kisisel verileri islerken tim gegerli
veri koruma ve gizlilik kanunlarina uyacaktir.
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BOND isleme Modiiliinde asagidaki Kisisel Veri tiirleri meveuttur:

Hasta Adi — lam islenirken lamin calisma ayrintilarini izlemek amaciyla gegici olarak BOND-PRIME iginde
tutulur.

Hekim Adi — lam islenirken lamin ¢alisma ayrintilarini izlemek amaciyla gegici olarak BOND-PRIME iginde
tutulur.

Lam ID — lam islenirken lamin ¢aligma ayrintilarini izlemek amaciyla gegici olarak BOND-PRIME iginde tutulur.

Kullanici hesabi ayrintilart — Kullanici hesabi ayrintilari veri dosyalarinda sifrelidir ve bir Sef tarafindan silinene
kadar BOND-PRIME Kontroloriinde saklanir. BOND-PRIME isleme Modiilinde kullanici verisi saklanmaz.

Lam Gorintiileri — Lamin calisma ayrintilarini izlemek amaciyla, islenen lamlarin gorintileri toplanir. Lam
gorlntileri veri dosyalarinda sifrelidir ve BOND Kontroloriinde stresizce saklanir. Gorintiiler, bir glin sonra
otomatik olarak BOND-PRIME isleme Modiilinden kaldirilir.

Leica Biosystems ile iletigim

Servis veya destek icin yerel Leica Biosystems temsilcinizle irtibat kurun veya www.leicabiosystems.com adresine
bakin.
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Mevzuata iliskin bildirimler

Kullanim amaci

BOND sistemi, mikroskop lamlarina yerlestirilmis patoloji numunelerinin imminoboyanmasina yonelik
IVD klinik protokolleri otomatiklestirir. islemlerden sonra, mikroskop lamlari taniya yardimer olmasi igin
nitelikli bir saglhk uzmani tarafindan yorumlanir.

FCC uyumlulugu

Bu ekipman FCC Kurallarinin 15. bolim B alt bolumu uyarinca test edilmis ve A Sinifi dijital cihaz limitlere uygun
olarak derecelendirilmistir. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda ¢aligtirildiginda zararli parazitlere karsi makul
koruma saglamak tizere tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir ve kullanma
kilavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa radyo iletisiminde zararli parazite neden olabilir. Bu ekipmanin bir
yerlesim alaninda cgalistirilmasi zararli parazite neden olabilir ve bu durumda kullanicinin paraziti, masraflari kendine
ait olmak uzere duzeltmesi gerekecektir.

Uyumlulugu surdirmek igin yalnizca alet ile saglanan kablolari kullanin.

UYARI: Leica Biosystems tarafindan agikga onaylanmayan herhangi bir degisiklik veya modifikasyon
kullanicinin bu ekipmani kullanma yetkisini gegersiz kilabilir.

CE Isareti

C € CE lsareti, Ureticinin uygunluk beyaninda listelenen gecerli AB Direktiflerine uygunlugu belirtir.

Profesyonel kullanim amacli in vitro tanisal ekipmanlar igin
talimatlar

Bu IVD ekipmanli, IEC 61326 bolim 2-6 ve IEC 60601 bolim 1-2'nin emisyon ve bagisiklik gerekliliklerine uygundur.
Cihaz kullanilmaya baslanmadan once elektromanyetik ortamin degerlendirmesi yapilmalidir.

Kendi isletimini engelleyebilecedi igin bu cihazi, giigli elektromanyetik radyasyon kaynaklarinin (or. kasitl korumasiz
RF kaynaklari) ve/veya manyetik alanlarin yakininda kullanmayin.

UYARI: Bu ekipman CISPR 11 Sinif A igin tasarlanmis ve test edilmistir. Ev ortaminda radyo parazitine
neden olabilir ve bu durumda paraziti azaltmak igin onlemler almaniz gerekebilir.

Bilgisayara yonelik mevzuat gereklilikleri: UL Listesinde (UL 60950), IEC 60950 sertifikall.
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DIKKAT: Federal Kanun, bu cihazin satisini lisansli bir saglik uzmani tarafindan veya talimatiyla
yapilacak sekilde kisitlar.

CISPR 11 (EN 55011) Uyarinca Ekipman Siniflandirmasi

Bu ekipman CISPR 11 (EN 55011) uyarinca Grup 1 Sinif A olarak siniflandiriimistir. Grup ve sinif igin agiklama asagida
ifade edilmistir.

Grup 1 - Bu, grup 2 ekipmani olarak siniflandiriimayan tim ekipmanlar igin gegerlidir.

Grup 2 - Bu, 9 kHz ila 400 GHz frekans araligindaki radyo frekans enerjisinin kasti olarak olusturuldugu ve kullanildigi
ya da yalnizca elektromanyetik radyasyon ve endiktif ve/veya kapasitif kuplaj bigciminde ya da malzeme isleme veya
inceleme/analiz amaglari icin kullanildigi tim ISM RF ekipmanlarr igin gecerlidir.

Sinif A - Bu, mesken amagli olarak kullanilan hinalara gii¢ saglayan algak voltajli glic besleme agina dogrudan bagl
olanlar ve mesken tipi olanlar disinda tim tesislerde kullanima uygun tim ekipmanlar igin gegerlidir.

Sinif B - Bu, mesken amagli olarak kullanilan binalara giig sadlayan algak gerilim gii¢ kaynagi agina dogrudan bagli
meskenlerde ve binalarda kullanima uygun tim ekipmanlar igin gegerlidir.

Tanimlar

ISM: Endustriyel, Bilimsel ve Medikal

RF: Radyo Frekansi
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Semboller sozlugu

Bu bolimde, Uriin etiketinde kullanilan yasal ve giivenlik sembolleri aciklanmaktadir.

Duzenleyici semboller

BOND igin kullanilan dizenleyici sembollerin agiklamasi.

@ Bu sozlik, ilgili standartlarda sunulan sembollerin gortntulerini saglar, ancak kullanilan baz
sembollerin renkleri farklilik gosterebilir.

Asagida, Uriin etiketleme sarf malzemelerinde ve cihaz izerinde kullanilan semboller ve anlamlarinin bir listesi
bulunmaktadir.

1ISO 15223-1

Tibbi cihazlar - tibbi cihaz etiketlerinde kullanilacak semboller, etiketleme ve saglanacak bilgiler — Bolim 1: Genel
gereklilikler.

Sembol Standart/ Referans Aciklama
Diizenleme

ISO 15223-1 5.1.1 Uretici

|EC|REP| 1S015223-1 5.1.2 Avrupa Toplulugunda Yetkili Temsilci
Avrupa toplulugunda yetkili temsilciyi gosterir.

1SO 15223-1 513 Uretim tarihi
Tibbi cihazin Uretildigi tarihi gosterir.

ISO 15223-1 5.1.4 Su tarihe kadar kullanin (son kullanma tarihi)
Tibbi cihazin son kez kullanilabilecedi tarihi gosterir.

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Parti kodu
Parti veya lotun tanimlanabilmesi igin kullanilan dretici parti kodunu
gosterir.

REF ISO 15223-1 5.1.6 Katalog numarasi / Referans numarasi
Tibbi cihazin tanimlanabilmesi igin Ureticinin katalog numarasin
gosterir.

SN ISO 15223-1 517 Seri numarasi
Belirli bir tibbi cihazin tanimlanabilmesi igin Ureticinin seri numarasini
gosterir.
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Sembol Standart/ Referans Aciklama

Diizenleme
1SO 15223-1 518 Ithalatgi
Tibbi cihazi Avrupa Birligi'ne ithal eden kurulusu gosterir.
@ 150152231 5.1.9 Distribiitor
w Tibbi cihazi yerel bolgeye dagditan kurulusu belirtir.

Tibbi cihazin dikkatlice tasinmamasi halinde kirilabilecegini veya hasar

ISO 15223-1 5.3.1 Kirilabilir, dikkatli tagtyin
gorebilecegini belirtir.

¢, 1850152231 5.3.4 Yagmurdan uzak tutun

d 4

Tasinacak paketin yagmurdan uzak ve kuru kosullarda tutulmasi
gerektigini gosterir.

IS0 15223-1 5.3.7 Sicaklik limiti
Tibbi cihazin glvenli bir sekilde maruz kalabilecegi sicaklik limitlerini
gosterir.

ISO 15223-1 5472 Tekrar kullanmayin
Tek kullanimlik veya tek bir islem sirasinda tek hasta tzerinde
kullanilacak sekilde tasarlanmig bir tibbi cihazi gosterir.

ISO 15223-1 5.4.3 Kullanma talimatina bagvurun
Kullanicinin, kullanma talimatina basvurmasi gerektigini belirtir.

IS0 15223-1 5.4.4 Dikkat
Cesitli nedenlerle tibbi cihaz lizerinde belirtilemeyen uyarilar ve

onlemler gibi dikkat edilmesi gereken onemli bilgiler igin kullanicinin
kullanma talimatina bagvurmasi gerektigini belirtir.

IVD ISO 15223-1 5.5.1 In Vitro Diagnostik tibbi cihaz
In vitro diagnostik tibbi cihaz olarak kullanilmasi amaglanan bir tibbi
cihazi gosterir.

ISO 7000
Ekipmanda kullanim igin grafik semboller — Tescilli semboller.
Sembol Standart/ Referans Agciklama
Diizenleme
(XY 1s07000 1135 Geri doniisim
% Isaretlenmis 6Genin veya materyalinin geri kazanim veya geri donistim

surecinin bir pargasi oldugunu belirtir.
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Sembol Standart/ Referans Agciklama
Diizenleme

IS0 7000 1640 Teknik kilavuz; servis kilavuzu
El kitabinin saklandigi yeri veya ekipman igin servis talimatlariyla ilgili

bilgileri tanimlar. Semboluin yerlestirildigi yere yakin bir yerde cihaza
bakim yaparken servis kilavuzunun veya el kitabinin dikkate alinmasi
gerektigini belirtmek icin.

(507000 2594 Havalandirma agik
t’» Dis havanin i¢ ortama girmesini saglayan kontroli tanimlar.
._%, ISO 7000 3650 USB
Evrensel Seri Veriyolunun (USB) genel gereksinimlerini karsilayan bir
baglanti noktasl veya fisi tanimlar. Cihazin bir USB baglanti noktasina
takili oldugunu veya bir USB baglanti noktasiyla uyumlu oldugunu
belirtmek igin.
|[EC 60417
Ekipmanda kullanim igin grafik semboller.
Sembol Standart/ Referans Agciklama
Diizenleme
IEC 60417 5007 Acik
En azindan ana sebeke anahtarlari veya konumlari igin sebekeye
baglantiyi ve glvenligin s0z konusu oldugu tiim vakalari gosterir
IEC 60417 5008 Kapali
En azindan ana sebeke anahtarlari veya konumlari icin sebekeden
baglanti kesintisini ve giivenligin soz konusu oldugu tim vakalari
gosterir
IEC 60417 5009 Beklemede
Ekipmani bekleme durumuna getirmek igin ekipmanin hangi pargasinin
acik oldugunu kullanarak anahtar veya anahtar konumunu tanimlar.
IEC 60417 5016 Sigorta
— Sigorta kutularini veya konumlarini tanimlar.
IEC 60417 5019 Koruyucu topraklama: koruyucu toprak akimi
Bir hata durumunda elektrik carpmasina karsi koruma saglamak igin
harici bir iletkene veya koruyucu topraklama elektrotunun terminaline
baglanmak icin tasarlanmis bir terminaldir.
IEC 60417 5032 Tek faz alternatif akim
N ilgili terminalleri belirlemek icin ekipmanin yalnizca alternatif akima

uygun oldugunu anma degeri plakasinda belirtir.
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Sembol Standart/ Referans Agiklama

Diizenleme
% IEC 60417 5988
.: IEC 60417 6057
o IEC 60417 6222

Diger semboller ve isaretler

Bilgisayar agi
Bilgisayar aginin kendisini tanimlar veya bilgisayar aginin baglanti
terminallerini gosterir.

Dikkat: hareketli pargalar
Hareketli parcalardan uzak tutmak icin egitim amacl bir koruyucu.

Bilgi; genel
Ekipmanin durumunu incelemek igin kontrolu tanimlar; or. gok iglevli
kopyalama makineleri.

Sembol Standart/Diizenleme Agciklama

B< 21 CFR 801.15(c)(1)
Only ()F

Cihazin Uygunluk
Beyan, sistemin
uyumlu oldugu

Direktifleri listeler

2012/19/EC AB
Direktifi: atik elektrikli

ve elektronik ekipman
E— (\VEEE)

& AS/NZS 4417.1

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09

Sadece regeteyle satilir

ABD FDA tarafindan suna alternatif olarak taninmaktadir: “Dikkat: Federal
yasalar, bu cihazin satisini lisansl bir hekim tarafindan veya hekim
talimatiyla yapilacak sekilde kisitlar.”

Avrupa Uygunlugu
Cihazin Uygunluk Beyanli, sistemin uyumlu oldugu Direktifleri listeler.

Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi
Elektronik Urln, siniflandirimamis atik olarak atiimamali, geri kazanim ve
geri donusum igin ayri toplama tesislerine gonderilmelidir.

Bu etiketin varligi sunlari belirtir:
 (ihaz Avrupa Pazarina 13 Agustos 2005 tarihinden sonra sunuldu.

« Cihaz, herhangi bir Avrupa Birligi tye devletinin belediye atik
toplama sistemi araciligiyla atiimamalidir.

Msteriler, elektrikli ekipmanin dogru dekontaminasyonu ve gvenli bir
sekilde atilmas ile ilgili tim yasalari anlamali ve bunlara uymalidir.

Mevzuata Uygunluk isareti (RCM)
Avustralya ve Yeni Zelanda igin Avustralya iletisim ve Medya Kurumu
(ACMA) gerekliliklerine (giivenlik ve EMC) uygunlugu gosterir.
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Sembol Standart/Diizenleme Agciklama

n Cin Halk Cumhuriyeti ~ Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi (RoHS 2)
1 Elektronik Endistri Bu elektronik bilgi Grtintnun belirli toksik veya tehlikeli 6geler icerdigini ve
Standardi SJ/T11364  Gevre koruma kullanim stiresi boyunca glivenle kullanilabilecegini gosterir.

Logonun ortasindaki sayi, driiniin gevre koruma kullanim siiresini (yil
olarak) gosterir. Distaki halka, Urlintin geri donustirilebilecegini gosterir.
Logo ayrica, Urinln gevre koruma kullanim siresi dolduktan hemen sonra
geri donusturulmesi gerektigini de belirtir. Etiketteki tarih, Uretim tarihini
gosterir.

Gin Halk Cumhuriyeti  Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi (RoHS 2)

"e" Flektronik Endiistri Bu elektronik bilgi Uriintinuin herhangi bir tehlikeli madde icermedigini veya

Standardi SJ/T11364 GB/T 26572'de belirtilen konsantrasyon sinirlarini agmadigini gosterir. Geri
donusturulebilen gevre dostu bir Urlinddr.

Baslik 47 Birlesik Federal iletigim Komisyonu (FCC)

Devletler Federal Bu Urtn test edilmig ve FCC Kurallari bolim 15 uyarinca limitlerle uyumlu
Diizenlemeler Yasasi  0ldugu bulunmustur.
Bolim 15
Gegerli Degil Underwriters Laboratory (UL) sertifika igareti
g gt Underwriter Laboratories, listelenen Urtinlerin hem ABD hem de Kanada

guvenlik gerekliliklerine uygun oldugunu onaylamistir.

. CSA International CSA Group test kurumunda kayith cihaz
S P CSA Group, listelenen Urtnlerin hem ABD hem de Kanada guvenlik
C

gerekliliklerine uygun oldugunu onaylamistir.

/Ti \ Gegerli Degil Intertek test kurumunda kayith cihaz
C(GTDUS Intertek Test Kurumu, listelenen rlnlerin hem ABD hem de Kanada

guvenlik gerekliliklerine uygun oldugunu onaylamistir.
[cn [rer]  InVitro Diagnostik ~ Isvigre Yetkili Temsilcisi
Tibbi Cihazlara (IvDO)  Isvigre Yetkili temsilcisini belirtir.
iliskin 4 Mayis 2022
tarihli Yonetmelik.

RH Gegerli Degil Bagil nem araligi
Tasima ve saklama igin kabul edilebilir bagil nem st ve alt limitlerini

o gasterir. Bu sembole, gegerli bagil nem limitleri eslik eder.
Gegerli Degil Bagl olmayan port
Bu Urln siringa pompasinda baglanmamis bir baglanti noktasina sahiptir.
BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 16
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Guvenlik sembolleri

BOND igin kullanilan glivenlik sembollerinin agiklamasi

1ISO 7010

Grafik semboller — Guvenlik renkleri ve glivenlik isaretleri — Tescilli glivenlik isaretleri.

Sembol Standart/Diizenleme Referans Aciklama
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Genel uyari
Cesitli nedenlerle tibbi cihaz lizerinde belirtilemeyen uyarilar ve
onlemler gibi dikkat edilmesi gereken onemli bilgiler igin

kullanicinin kullanim talimatlarina bagvurmasi gerektigini belirtir.

Uyari: lazer 1gini
Lazer tehlikesi. Ciddi goz hasari potansiyeli. Lazer 1sinlariyla
dogrudan goz temasindan kaginin.

Uyari: zemin seviyesinde engel

Zemin seviyesinde engel tehlikesi Zemin seviyesinde engel
yakininda dikkatli olun.

Uyart: biyolojik tehlike

Biyolojik tehlike. Biyolojik tehlikeye maruz kalma potansiyeli.
Maruz kalmayi énlemek igin driinle birlikte verilen belgelerdeki
talimatlari izleyin.

Dikkat: elektrik garpmasi riski

Elektriksel tehlike. Potansiyel elektrik carpmasi riski. Kisiler veya
ekipmanin zarar gormesinden kaginmak igin ekli belgelerde
sunulan talimatlari izleyin.

Uyari: toksik madde

Toksik tehlike. Uygun kimyasal muamele islemleri prosedurleri
uygulanmazsa, saglikla ilgili olasi ciddi etki tehlikesi. Reaktifleri
kullanirken eldiven ve koruyucu gozliik kullanin.

Uyari: sicak yiizey
Isi tehlikesi. Sicak yuzeyler dokunulursa yaniklara neden olur. Bu
sembolle tanimlanmis kisimlara dokunmaktan kaginin.

Uyari: Bag lizeri engel
Bag Uzeri engel. Bas Uzeri engel nedeniyle darbe almaktan veya
engele carpmaktan kaginmak igin dikkatli olun.

Uyari: yanici madde
Yanici madde tehlikesi. Yanici maddeler uygun onlemler
alinmazsa tutusabilir.



Sembol Standart/Diizenleme Referans Aciklama

|| 1ISO 7010 W022
.s 1ISO 7010 W023
.! 1ISO 7010 W024
|| 1ISO 7010 WQ072

Genel uyarilar

Uyart: Keskin parga
Keskin parga. Keskin pargalar (6rnegin igneler, bigaklar) nedeniyle
yaralanmamak icin dikkatli olun.

Uyari: agindinict madde

Asindirict bir maddeden kaynaklanan kimyasal tehlike. Uygun
onlemler alinmazsa saglikla ilgili ciddi etki tehlikesi vardir. Daima
koruyucu giysiler ve eldivenler kullanin. Dokulmeleri standart
laboratuvar uygulamasini kullanarak hemen temizleyin.

Uyart: ellerin ezilmesi
Ezilme tehlikesi. Eller veya viicudun diger balimleri, ekipmanin
mekanik pargalarinin kapanma hareketiyle ezilebilir.

Uyari: Cevresel tehlike
Cevresel tehlike. Cevresel bir tehlikeye neden olabilecek madde
veya karigim.

Uyarilar kisisel yaralanmaya yol agabilecek veya hasta orneklerini kaybetme, hasar verme veya yanlis tanimlama
olasihiginin bulundugu tehlikeleri bildirir. Kisisel yaralanma, hasar, hasta orneklerinin kaybi veya yanlis tanimlanmasi
ve ekipman hasarini dnlemek igin tim guvenlik dnlemlerine uyun.

Bu kilavuzdaki uyarilar siyah kenarlari ve sari arka plani olan semboller kullanilmistir.

Genel BOND-PRIME uyarilari agagida verilmektedir. Diger uyarilar el kitabinin ilgili kisimlarinda gorulr.

Cihazin ¢alistiriimasi

BOND-PRIME isleme Modiiliiniin dogru calistigindan emin olmak icin daima Leica
Biosystems Melbourne Pty Ltd i¢indeki onayli talimatlara uyun. Talimatlara dogru
sekilde uymazsaniz performans dustk olabilir.

gerektirmez. Koti amagli veya yetkisiz erisimi onlemek igin BOND-PRIME kurulumunu

f BOND-PRIME, ¢aligmak ve kullanim amacini yerine getirmek igin ag erisimi

aginiza/altyapiniza herhangi bir baglanti olmadan yapin.

Ag baglantisiistiyorsaniz, tercih edilen yontem BOND-PRIME ile giivenlik duvarli bir
Sanal Yerel Alan Adi (VLAN) arasinda baglanti kurmaktir. Alternatif olarak, standart
calisma proseddrleriniz uyarinca kendi ag guvenlik mekanizmalarinizi uygulayabilir ve

dogrulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi igin BOND 7+ Bilgi Sistemleri Kilavuzuna (49.6539.811) bakin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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BOND-PRIME kontrolgriine kot amagli yazilim bulagsmasi durumunda, isleme
modullerinin devre digi kalmasi gibi beklenmeyen davranislar olugabilir. BOND-PRIME
kontroloriine takacaginiz USB depolama cihazlarinizin virts igermediginden emin olun.
Ayrica Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd i¢in dnceden yuklenmis bir anti-virts
yazilimi yoktur, bu ytizden kendi kurumunuzun anti-virs Grintini kurmanizi oneriyoruz.
Daha fazla bilgi igin yerel Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd temsilcinizle iletisime

gecin.

>

Elektriksel tehlikeler

bilesenlere erismeye calismayin. isleme modiiliinin icinde tehlikeli voltajlar vardir.
Elektriksel islemleri yalnizca Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd tarafindan
onaylanmis, yetkili servis teknisyenleri yapabilir.

Isleme moddiliintin calisma voltajini degistirmeyin. isleme modilini yanhs bir gic
kaynagi voltajina baglarsaniz isleme moddlinde hasar olusabilir.

Ayari degistirmek gerekiyorsa misteri destegine bildirimde bulunun.

Isleme modiiliini kolayca erisilebilen topraklanmis bir giic cikisi soketine
baglamalisiniz.

Sigortalari islemez hale getirmeyin ve sigortalara kisa devre yapmayin.

> B B

Bir sigortayi degistirmeden once isleme modultindeki AC gli¢ kayna@r anahtarini
KAPALI olarak ayarlayin ve isleme modiliiniin arka kapagindan gli¢ kaynagi kablosunu
ayirn.

Yalnizca onaylanmis yedek sigortalari kullanin. Sigortalari diizenli olarak degistirmek
gerekiyorsa musteri destegine bildirimde bulunun.

Kimyasal tehlikeler

Cikarilabilir toplu kaplarin ve haznelerin tizerindeki kapaklari dogru taktiginizdan emin
olun.

>

Isleme modiiliiniin yakininda alev veya baska tutusma kaynaklari olmasina izin
vermeyin.
Toplu kaplar ve haznelerdeki bazi reaktifler alev alicidir.

Yangini onlemek icin, isleme moddilinin sicak ytzeylerinin Gzerine veya yakinina alev
alict malzemeler koymayin.

>

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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Mekanik tehlikeler

Temizlik ve bakim gorevleri igin DI Water (DI Su) kaplarini ve Bulk/Hazardous Waste
Container'larini (Toplu/Tehlikeli Atik Kabi) kaldirirken iki elinizi birden kullanin.

Isleme modiiliinii alistirmayi denemeden Gnce Kaputu kapatin. isleme modiilinde
Kaput acikken calismayi 6nleyen i kilitler vardir. c kilitleri islemez hale getirmeye
calismayin.

High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot) Galisma Yiizeyinin iizerindeki bir konumda
takilirsa, robotu manuel olarak hareket ettirmeye ¢alismayin. Bu sorun igin Musteri
Desteqi ile iletisime gegin.

Kaputu kapattiginizda ellerinizin agikliktan uzakta olmasina dikkat edin. Kaput agirdir
ve yaralanmaya neden olabilir.

Isleme modiili calisirken, Kaput kapali konumda kilitlenir. Kaputu agmaya calismayin.

Kaput aglkken High-Speed Robot'un (Yiiksek Hizli Robot) ve Yikama Robotlarinin
galismaya devam etmemesi gerekir. Galismaya devam ediyorlarsa derhal sorunu
musteri destegine bildirin.

Isleme modiilii galigyorken ellerinizi Reagent Platform (Reaktif Platformu) agikigina
koymayin. High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot) calisirken hizli ve ani sekilde hareket
eder.

Isleme modiiliinii uzak mesafedeki yeni bir konuma tasimaniz gerekiyorsa misteri
destegine bildirimde bulunun. isleme modiilii oldukga agirdir. isleme modiilii yalnizca
onayli personel tarafindan tasinmalidir.

> BB PEP

Isleme modiiliiniin ¢alismasi

Reaktiflerin ve lamlarin kontamine olmasini onlemek igin, isleme moddltind yalnizca
olabildigince az toz ve partikil igeren temiz bir ortamda caligtirin.

Kontaminasyonu ve distik performansi énlemek icin Toplu Kaplari dogru taktiginizdan
emin olun. Toplu Kap istasyonlarinda renk kodlu isim etiketleri vardir.

> P

Bkz. 1.7 Toplu Kaplar.

Genel dikkat edilecek hususlar

Dikkat edilecek hususlar, kisilere zarar vermeyecek sekilde BOND ekipman hasarina veya diger istenmeyen sonuglara
neden olabilecek tehlikeleri bildirir.

Dikkat edilecek hususlarda siyah gerceve ve beyaz arka plan kullanilir

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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Genel BOND-PRIME dikkat edilecek hususlari asagida verilmektedir. Diger dikkat edilecek hususlar kilavuzun ilgili
kisimlarinda gordilr.

Kisisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE)

Reaktifleri kullanmadan ve isleme modiilinde islem, bakim veya temizlik yapmadan once gerekli minimum kisisel
koruyucu ekipman kullanmaniz gerekir:

 Laboratuvar eldivenleri
 Koruyucu gozlik

 Uygun sekilde koruyucu giysi, ornegin laboratuvar onlugu

Kurulum tehlikeleri

Isleme modiiliiniin arka kapagindaki havalandirma deliklerini tikamayin.

>

Calistirma tehlikeleri

Lam etiketlerinin tim kisimlarini, herhangi bir lam kenarina dokunmayacak sekilde
konumlandirin. Agikta kalan yapiskan yiizey, lam etiketinin (ve lamin) Covertile'a veya
diger ekipmana yapismasina ve lamin hasar gormesine neden olabilir.

Lam etiketi alaninda nem veya yapigkan kalinti birakmayin, aksi takdirde hasara neden
olabilir.

Cikarilabilir pargalari yalnizca elle temizlemeniz gerekir. Hasardan kaginmak igin,
parcgalari otomatik bulasik makinesinde yikamayin. Pargalari temizlemek igin ¢ozictler
veya sert ya da asindirici malzemeler kullanmayin.

Toplu kaplari takarken asiri glic uygulamayin. Bu, kabin hasar gormesine yol agabilir.

Hasar gormds lamlari kullanmayin.

> DB
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Reaktif tehlikeleri

Uyumlu olmayan toplu reaktifler, diisiik performansa veya isleme modiilinde hasara
yol agabilir.

Uyumlu toplu reaktifler hakkinda bilgi icin bkz. Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

BOND-PRIME isleme Modiillerinde ksilen, kloroform, aseton, gliglii asitler (Grnegdin %20
HCI), gliclii bazlar (6rnedin %20 NaOH) kullanmayin.

Isleme modiiliiniin tizerine veya yakinina bu kimyasallar dokiilirse, isleme modiilii
kapaklarinin hasar gormesini onlemek igin alani derhal %70 etanol ile temizleyin.

BOND-PRIME isleme modiillerinde yalnizca BOND-PRIME Dewax Solution, BOND-
PRIME ERT, BOND-PRIME ER2 Cozeltileri ve BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
kullanin.

BOND-PRIME pargalarina hasar verebilecek ve sivi sizintilarina neden olabilecek ksilen,
ksilen muadilleri ve diger reaktifleri kullanmayin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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BOND-PRIME donanimi

Bu kisimda:

1.1 BOND-PRIME hakKINda ... 24
1.2 BOND-PRIME ISIemMe MOGUIT ... 27
1 KDY 29
1.4 On Yiikleme ve Bosaltma GeKMECEIBIT ... e 30
1.5 Lam Cekmecesi Pargalari, Atik Giderleri ve Karterleri ve Aim Filtresi ... 31
1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ... 34
7 T OPIU KaDIar 35
1.8 HAzZNe KabiNi ... 37
T.OAC QUG ANANTAIT ... 38
1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif TEPSISI) ... i 39
1.11 Galigma Yilzeyi (Kaputun altinda) ... 40
1.12 Isleme modUlint baglama Ve @GMa ..o 51
1.13 Isleme modUlITNG @YITMNA ... 53
1.14 Isleme modUlind yeni bir KONUMA taSIME ..o 55
1.15 Isleme modlini hizmetten GIKarmMa Ve atMa ..o 57
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1 BOND-PRIME donanimi

1.1 BOND-PRIME hakkinda

BOND-PRIME i¢in hedef kullanicilar, uygun egitimi gormdis laboratuvar personelidir.
BOND-PRIME, su birincil bilesenlere sahiptir:

e Bir veya daha fazla isleme moddili

» BOND Kontrolori veya BOND-ADVANCE Kontrolord.

BOND-ADVANCE Sisteminde ek olarak Terminaller vardir ve ikincil (yedek) Kontroldr mevcut olabilir.

* Birveya daha fazla el tipi Barkod Tarayicisi

* Birveya daha fazla Lam Etiketleyici.

Acgiklama
1 BOND-MAX Igleme Modiilii 5 Lam Etiketi Yazicis
2 BOND-PRIME igleme Modiilii 6 BOND Kontroldri
3 BOND-IIl igleme Modiilii 7 LIS baglantisi
4 ElTipi Barkod Tarayicisi

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

Her bir yeni BOND-PRIME isleme Modiiliinde asagidakiler mevecuttur:
o Cikarilabilir On Yiikleme Lam Gekmecesi Parcas|
« Cikarilabilir Bosaltma Lam Cekmecesi Pargasi
« Tekli reagent container (reaktif kabi) tepsileri
* Ethernet kablosu.
Diger gerekli 0geler:
» BOND-PRIME Saptama Sistemleri
« BOND-PRIME Kullanima Hazir (RTU) reaktifleri veya konsantreleri
» BOND-PRIME Acik Kaplari.

Sarf malzemesi 6Gelerinin ve yedek pargalarinin tam ve giincel listesi icin bkz. www.leicabiosystems.com.

1.1.1  BOND-PRIME yardimci malzemeleri ve sarf
malzemesi ogeleri

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, BOND-PRIME isleme Modiiltiyle kullanim igin asagidaki yardimei malzemeleri
saglar.

Hasari onlemek ve en iyi boyama kalitesine sahip lamlar elde etmek icin alternatif yardimci malzemeler kullanmayin.

Yardimci reaktifler

» BOND-PRIME Dewax Solution

» BOND-PRIME Wash Solution Concentrate

» BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1

» BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

» BOND-PRIME Hematoxylin

» BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti)

Sarf Malzemesi 6geleri

« BOND Plus Lamlari veya kabul edilebilir cam lamlar (bkz. 6.6 Mikroskop lami teknik 6zellikleri)
BOND Aglk Kaplar (7 mL), 10'lu paket

BOND Agik Kaplar (30 mL), 10'lu paket

BOND Titrasyon Kiti, 10 kap, 50 parca

BOND Lam Etiketi ve Yazdirma Seridi Kiti

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 25
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1 BOND-PRIME donanimi

» BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti):
e 24 ARC Covertile
1 Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu Plakas)

Yedek Parcalar

» BOND-PRIME Emme Kaplari

Gerekli Reaktifler (Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
tarafindan saglanmayan)

« Reaktif sinifi alcohol (alkol)

« Dl water (DI su)

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 26
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1 BOND-PRIME donanimi

1.2 BOND-PRIME Isleme Modiilii

1.2.1  Onden gorinim

1
2
3 4
3}
o 6
1!__,_” g
7
Aciklama
1 2 Dokunmatik Ekran 5 1.7 TopluKaplar
2 1.3 Kaput 6 1.8 Hazne Kabhini

3 1.4 0n Yikleme ve Bosaltma Cekmeceleri 7  Karter Tepsisi

4 1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu)

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 27
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1 BOND-PRIME donanimi

1.2.2  Arkadan gorindm
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Aciklama

1 Ethernet baglantisi
2 Sigortalar ve gii¢ kaynagi baglantisi
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1 BOND-PRIME donanimi

0
®
®

Aciklama

1 2 Dokunmatik Ekran 4 Beyaz LED'li bekleme gii¢ diimesi
Isleme modiiltiniin acik (beyaz 1sik) veya kapali (isik

oriintlileme penceresi -
2 Gortntdleme penceres yok) oldugunu belirtir.

Isleme modiilii galigirken Calisma Yizeyini

gormenizi saglar. 5 Tutamak

3 Barkod Tarayicisi Kaputu agmak ve kapatmak igin kullanilir.

Toplu reaktif besleme siselerini ve ARC Refresh Kit'i
(ARC Yenileme Kiti) taramak igin kullanilir.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 29
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1 BOND-PRIME donanimi

1.4 OnYikleme ve Bosaltma Cekmeceleri

1 2

)

' w0
I
Pl -

Aclklama

N

I 0-24

1 Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi)
2 Bosaltma Gekmecesi

Ayrica bkz:
e 2.5 Lamlari on yikleme
e 2.7 Lamlari bosaltma

» 412 Lam Gekmecesi Pargalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme
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1 BOND-PRIME donanimi

1.5 Lam Cekmecesi Parcalari, Atik Giderleri ve
Karterleri ve Alim Filtresi

1.5.1  Lam Cekmecesi Parcalari

A A\

i B i

'

Aciklama

1 On Yiikleme Lam Cekmecesi Pargas!
2 Bosaltma Lam Gekmecesi Pargasi

Ayrica bkz:
e 2.5Lamlarion yukleme
e 2.7 Lamlari bosaltma

e 4.12 Lam Cekmecesi Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme
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1 BOND-PRIME donanimi

1.5.2 Atk Giderleri

A A\

Aciklama

1 On Yiikleme Atik Gideri
2 Bosaltma Atik Gideri

Acik cekmecelerden Lam Gekmecesi Parcalari gikarildiktan sonra Atik Giderlerine erisilebilir.

Ayrica bkz:

e 4.12 Lam Cekmecesi Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme
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1 BOND-PRIME donanimi

1.5.3  Karterler ve Filtreli Alim TUmu

A@c\/g\z 3

Aciklama

1 Karterler
2 Bosaltma Gekmecesi Alim Tiipl

3 Alim Filtresi

Karterler, On Yiikleme ve Bosaltma Cekmecelerinin altinda ve arkasinda yer alir. Gekmeceler tam olarak agildiktan
sonra bunlara Calisma YUzeyi aracilidlyla erisilebilir.

Bosaltma Cekmecesinin altindaki Karterde, Bosaltma Cekmecesi agildiginda ve kapatildiginda toplanan atik suyu
¢ikarmak igin Aim Tupu ve Filtresi kullanilir.

Karterde sivi birikimi varsa, bunun nedeni Alim Filtresinin tikanmig olmasi olabilir. Bkz. 4.12 Lam Cekmecesi
Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme.

Ayrica bkz:

e 4.12 Lam Cekmecesi Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu)

A
S
|
¥ 3 ? ﬂ
Aciklama
1 Tekli Reaktif Tepsisi 3 14 hatli Reagent Platform (Reaktif
2 Dual Reagent Tray (ikili Reaktif Tepsisi) PIatf.ormu). e .
(tekli veya ikili tepsilerin herhangi bir
kombinasyonuyla toplam 70 reagent
container (reaktif kabi) kapasitesi)
Ayrica bkz:
 1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi)
» 2.10.1 Reagent Container’| (Reaktif Kabi) ve Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) Hazirlama
« 2.10.2 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yiikleme
e 2.10.6 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) bosaltma
» 4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sirasi) yiizeylerini silme
BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 34
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1 BOND-PRIME donanimi

1.7 Toplu Kaplar

A\ A\

Aciklama
1 . DI Water (DI Su) 5 BOND-PRIME Epitope Retrieval 2
2 Alcohol (Alkol) 6 BOND-PRIME Wash Solution
3 BOND-PRIME Dewax Solution Concentrate
4 I BOND-PRIME Epitope Retrieval 1 7 Toplu Atik

Tehlikeli Atik

ﬁ UYARI: Temizlik ve bakim gdrevleri igin DI Water (DI Su) kaplarini ve Bulk/Hazardous Waste

container'larini (Toplu/Tehlikeli Atik kabr) kaldirirken iki elinizi birden kullanin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

Ayrica bkz:

4.2 DI Water (DI Su) Kabini yeniden doldurma

4.15 Bulk DI Water Container’i (Toplu DI Su Kahi) temizleme

4.3 Alcohol (Alkol) Kabini yeniden doldurma

4.76 Kilitli Bulk Reagent Container'lari (Toplu Reaktif Kahi) Temizleme
4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kaplari yeniden doldurma

4.17 Atik Kaplarini Temizleme

4.5 Atik Kaplarini bosaltma

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

1.8  Hazne Kabini

A\ /A

Aciklama
1 DI Water (DI Su) Haznesi 5L
2 Vakum Haznesi
3 BOND-PRIME Wash Working Solution Haznesi 1L
4 Bulk Waste Reservoir (Toplu Atik Haznesi) 5L
5 Hazardous Waste Reservoir (Tehlikeli Atik 5L

Haznesi)

ii UYARI: Agik konumda oldugunda Hazne Kabini kapisina takiimamaya dikkat edin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

1.9 AC guc anahtari

Anahtar konumlari

I ACIK
O KAPALI

ii UYARI: Agik konumda oldugunda Hazne Kabini kapisina takilmamaya dikkat edin.

Ayrica bkz:
e 1.12 isleme modiiliinii baglama ve agma

* 1.13 Isleme modiilini ayirma

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi)

A WN=
abhwON=

Aciklama

1 Tekli Reaktif Tepsisi
5 adede kadar reagent container (reaktif kabi) tutabilir.

2 Dual Reagent Tray (ikili Reaktif Tepsisi)
10 adede kadar reagent container (reaktif kabr) tutabilir, ancak bazi reaktif
sistemlerinde yalnizca 6 kap vardir. Bog konumlara ilave reagent
container'lar (reaktif kabi) (6rnegin yardimci BOND-PRIME Hematoxylin
(AR0096)) yerlestirebilirsiniz.

Tiim BOND reagent container'lari (reaktif kabi) ve BOND-PRIME reaktif sistemleri, kullanim 6ncesinde BOND
Kontrolortne kaydedilmelidir.

Ayrica bkz:
1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu)
 2.10.1 Reagent Container’| (Reaktif Kabi) ve Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) Hazirlama

« 2.10.2 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yiikleme
e 2.10.6 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) bosaltma

BOND 7 Kullanim Kilavuzuna bakin.
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1 BOND-PRIME donanimi

1.11 Calisma Yiizeyi (Kaputun altinda)

A\ A\ A\ A

Agiklama

1 1.11.2 High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot)
2 1.11.4 Yikama Robotlari (2)
3 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontroli) Modiilleri

« Sira A (arka), soldan saga 1-12 olarak
numaralandiriimistir

« Sira B (6n), soldan saga 1-12 olarak
numaralandiriimistir

4 1.11.6 Yikama/Hazirlama Istasyonlari

Yikama Istasyonlari (Yikama Robotlarr igin)

1.11.6 Yikama/Hazirlama Istasyonlari

High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot) izerindeki
ARC Probe (ARC Probu) igin:

» Standard Wash Station (Standart Yikama
Istasyonu) (arka)

 Hazardous Wash Station (Tehlikeli Yikama
Istasyonu) (6n)

1.11.6 Yikama/Hazirlama istasyonlari

Hazirlama istasyonu (Bulk Reagent Probe'lar (Toplu
Reaktif Probu) igin)

1.11.7 Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu
Plakas)

1.11.8 Lam Hazirlama istasyonu

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

Ayrica bkz:
« 414 BOND-PRIME ARG Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma

4.7 Bakimi Baslatma

5.3.3 Lamlari manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modiilii) geri alma
4.8 ARC Module'lerin (ARC Modiill) i¢ yiizeyini silme

4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sirasi) yiizeylerini silme

4.13 Yikama/Hazirlama Istasyonlarini temizleme
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1 BOND-PRIME donanimi

1171

A\ A\ A A\

Aciklama

Calisma Yizeyi (6nden gorinim)

g NN o o

1 1.11.2 High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot)
2 1.11.4Yikama Robotlari (2)
3 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolli) Moddilleri

Sira A (arka), soldan saga 1-12 olarak
numaralandiriimistir.

Sira B (6n), soldan saga 13-24 olarak
numaralandiriimistir

4 1.11.6 Yikama/Hazirlama istasyonlari

Yikama Istasyonlari (Yikama Robotlarr iin)

5

1.11.6 Yikama/Hazirlama Istasyonlari

High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot) lizerindeki
ARC Probe (ARC Probu) igin:

Standard Wash Station (Standart Yikama
Istasyonu) (arka) ve

Hazardous Wash Station (Tehlikeli Yikama
Istasyonu) (6n)

1.11.6 Yikama/Hazirlama Istasyonlari

Hazirlama istasyonu (Bulk Reagent Probe'lar (Toplu
Reaktif Probu) igin)

1.11.7 Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu
Plakasl)

1.11.8 Lam Hazirlama istasyonu

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

1.11.2  High-Speed Robot (Yiksek Hizli Robot)

3
Aciklama

1 ID Tarayicl 3 ARC Probe (ARC Probu)

2 Emme Kab Asagidakilerden alinan reaktifleri ARC Module'lere
Lamlari Preload Drawer'dan (On Yiikleme (ARC Modult) dagtir:
Cekmecesi) ARC Module'lere (ARC Modiilii) ve « Reagent Platform’a (Reaktif Platformu)
oradan Bosaltma Cekmecesine tagimak igindir. yiiklenmis kaplar Bkz. 1.6 Reagent Platform
Bkz. 1.4 On Yiikleme ve Bosaltma Gekmeceleri ve (Reaktif Platformu).
1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolli) Modiilleri. « Mixing Well Plate’ten (Karistirma Kuyucugu

Plakasl) alinan karistiriimis reaktifler. Bkz.
1.11.7 Mixing Well Plate (Karistirma
Kuyucugu Plakasi).

4 Bulk Reagent Probe’lar (Toplu Reaktif Probu)
(ayrica sonraki sayfaya bakin)
Bulk reagent container'lardaki (toplu reaktif kabi)
toplu reaktifleri ARC Module'lere (ARC Modiilii)
dagitir. Bkz. 1.7 Toplu Kaplar.

UYARI: High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot) Calisma Yiizeyinin tizerindeki bir konumda takilirsa,
robotu manuel olarak hareket ettirmeye calismayin. Bu sorun igin Misteri Destegi ile iletisime gegin.
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1 BOND-PRIME donanimi

Ayrica bkz:
e 4.10 Emme Kabini temizleme

e 4.11 Emme Kabini degistirme

1.11.3  Probe Selector (Prob Segici)

Aciklama

1 Tup konektorleri 3 Sikistirma Yaylar

2 Bulk Reagent Probe (Toplu Reaktif Probu) Halkalari 4  Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu)
Bulk Reagent Probe’lar (Toplu Reaktif Probu), Robot
Kafasindaki Probe Selector'a (Prob Segici) takilidir.
Probe Selector (Prob Segici) karuseli, gerekli probu
ARC Module (ARC Modiilii) iizerine
konumlandirmak igin doner.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 44
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



1 BOND-PRIME donanimi

1.11.4 Yikama Robotlari

Aclklama
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1 Yikama Robotu (ARC Module’ler (ARC Modiilii) - Sira A

igin)

2 Yikama Robotu (ARC Module’ler (ARC Modiild) - Sira B

igin)

Yikama Robotu Probu

Bakim sirasinda ARC Module’lere (ARC Modiilii) daha kolay erismek igin Yikama Robotlarini manuel

olarak hareket ettirebilirsiniz.

Yikama Robotu, Galisma Yizeyinin tzerindeki bir konumda takilirsa, artik robotu manuel olarak
hareket ettirmeye calismayin. Bu sorun igin Musteri Destegi ile iletisime gegin

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1 BOND-PRIME donanimi

1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontroli) Moddilleri

Iki ARC Bank'e (ARC Sirasi) monte edilmis yirmi dért ARC Module (ARC Modiilli), boyama sirasinda lamlari tutar.
Bunlara bir biitiin olarak ARC Array (ARC Dizisi) adi verilir. Reaktifler, Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu) ve
Robot Kafasindaki ARC Probe (ARC Probu) tarafindan dagitilir. ARC Module'ler (ARC Modiili), Yikama Robotlari
tarafindan dagitilan DI Water (DI Su) ve BOND-PRIME Wash Working Solution ile temizlenir.

ARC Module'lerin (ARC Modiilii) atifl, Hazardous Waste Reservoir'a (Tehlikeli Atik Haznesi) yonlendirilir.

A A\ /A

Aciklama
1 ARC Module Latch (ARC Modiili Mandali) 3 ARC Module Lid (ARC Modiilii Basligi) Tertibati
2 ARC Module Cover (ARC Modiilii Kapagr) 4 ARC Covertile:

-

&

Islem Sirasinda (bkz. 70, sayfa Islem Sirasi ve Uyari Basligi) ARC Module'in (ARC Modiilii) arizali oldugu belirtiliyorsa,
moddlde Covertile bulundugunu kontrol edin.

ARC Module (ARC Moddill) sizinti yapiyorsa:
 Covertile'in ve Covertile contasinin durumunu kontrol edin ve gerekirse Covertile'l degistirin.

» ARC Module'li (ARC Modiilii) birikinti bakimindan kontrol edin ve gerekirse temizleyin (129, sayfa ARC
Module'lerin (ARC Modiilii) i¢ ylizeyini silme).

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 46

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



1 BOND-PRIME donanimi

Ayrica bkz:
e 4.8 ARC Module'lerin (ARC Modiil) i¢ ylzeyini silme
e 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma
« 5.3.3 Lamlari manuel olarak ARC Module’lerden (ARC Modiilii) geri alma

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 47

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



1 BOND-PRIME donanimi

1.11.6  Yikama/Hazirlama Istasyonlari

A /A

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Aciklama
1 Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazirlama 3 ARC Probe Wash Station’lari (ARC Probu Yikama
Istasyonu) Istasyonu)
2 Yikama Robotu Yikama istasyonlari Sagdaki port, yikama igin kullanilr.

Sagdaki port, yilkama igin kullanilir.

Atik sivilarin yonlendirilmesi:

« Sira A'daki (arka) ARC Probe Wash Station’larin (ARC Probu Yikama istasyonu) atik sivisi Bulk Waste
Reservoir'a (Toplu Atik Haznesi) yonlendirilir

« Sira B'deki (6n) ARC Probe Wash Station'larin (ARC Probu Yikama Istasyonu) atik sivisi Hazardous Waste
Reservoir'a (Tehlikeli Atik Haznesi) yonlendirilir

« Her iki Yikama Robotu Istasyonunun atik sivisi Hazardous Waste Reservoir'a (Tehlikeli Atik Haznesine)
yonlendirilir.

Ayrica bkz:

e 4.13 Yikama/Hazirlama istasyonlarini temizleme
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1 BOND-PRIME donanimi

1.11.7  Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu Plakasi)

A A\
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Aciklama

1 Mixing Well Plate (Karigtirma Kuyucugu Plakasi)
ARC Probe (ARC Probu) tarafindan ARC Module'ler (ARC
Modiilii) ierisindeki lamlara dagitiimadan dnce, kromojen
reaktiflerinin karistirnldigi yerdir.
Bkz. 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolli) Moddilleri ve
1.11.2 High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot).

Mixing Well Plate’in (Karistirma Kuyucugu Plakasi) Mixing Block'a (Karistirma Blogu) yerlestirilme yoni onemli
degildir, ancak tutucunun igine dogru sekilde oturtulmasi gerekir.

@ Takil Mixing Well Plate (Karigtirma Kuyucugu Plakasi) yoksa isleme modiili baglatma iglemini
tamamlamayacaktir.

Ayrica bkz:
 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma
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1 BOND-PRIME donanimi

1.11.8  Lam Hazirlama Istasyonu

Aciklama

1 Lam Hazirlama istasyonu

@ Islenmek igin ARC Module'e (ARC Modiilli) aktarilacak her bir lam, Lam Hazirlama Istasyonunda
sikistirimig hava jetleriyle temizlenir. Bu tasarimin amaci istenmeyen partikdilleri, 6zellikle de cam

partikillerini lam yuzeyinden gidermek ve boylece boyama iglemindeki riski azaltmaktir.
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1 BOND-PRIME donanimi

1.12 Isleme modiiliini bag’lama ve acma

ﬁ . Ethernet kablosunu laboratuvar agi portuna baglayin.

Arka panel konektorlerine daha kolay
erigsmek icin isleme modultnu hareket

1

AARBRAADRA

ettirmeniz gerekebilir.

i
!

A ~ = | 2. Sebeke gii¢ kablosunu takin.
00 '- % a. Sebeke gui¢ kablosunu isleme moddiltinin arkasina
—_— takin.
@ \ — b. Sebeke gli¢ kablosunu duvar soketine takin.
| e @ Arka panel konektorlerine daha kolay
| erismek igin isleme modultnu hareket
ettirmeniz gerekebilir.
&=

3. Isleme modiiliniin glictinii agin.

a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC glig anahtarini saat yoniine dogru gevirin.

C. Hazne Kabini kapisini kapatin.
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1 BOND-PRIME donanimi

4. Isleme modiili etkinlestirildiginde, Oturum Agma Ekrani
X Leica goruntulenmeden once bir baglatma iglemi gergeklesir. Bu
islem 8 ila 15 dakika stirer. isleme modiili baslatilamazsa
_— bkz. 5.1 Baslatilamadi.

Durum ekrani gorintlenir.
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1 BOND-PRIME donanimi

1.13 Isleme modiiliinii ayirma

Asagidakilerden once isleme modiliini kapatmaniz ve ayirmaniz gerekir:

« isleme modiiliinii yeni bir konuma tasimadan once

* isleme moduliini hizmetten ¢ikarmadan once

@ Bu prosediire baslamadan once isleme modiltinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

1. Durum 6gesine dokunun.

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. lIsleme modiiliintin giictini kapatin.

a. Bekleme gli¢ diigmesine basin.

©

Artik isleme modla gavenli bir
sekilde kapatilabilir

Acilir pencereyle isleme modulinu kapatmanin givenli
oldugu belirtilir.

b. Kapat 6gesine dokunun.
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1 BOND-PRIME donanimi
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Isleme modiiltintin giicini kapatin.

a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC glig anahtarini saat yoniiniin tersine dogru gevirin.

C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

UYARI: Acik konumda oldugunda Hazne Kabini
kapisina takilmamaya dikkat edin.

5. Sebeke giig kablosunu gikarin.

a. Sebeke gu¢ kablosunu duvar soketinden gikarin.

b. Sebeke giig kablosunu isleme modiiliiniin arkasindan

cikarin.

gerekehilir.

Arka panel konektorlerine daha kolay erismek
icin isleme modulund hareket ettirmeniz

6. Ethernet kablosunu isleme modiiliiniin arkasindan ayirin.
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1 BOND-PRIME donanimi

1.14 Isleme modiliini yeni bir konuma tasima

UYARI: Isleme modiiliini uzak mesafedeki yeni bir konuma tasimaniz gerekiyorsa miisteri destegine
bildirimde bulunun. isleme modiilii oldukca agirdir. isleme modiilii yalnizca onayli personel
tarafindan taginmalidir.

DIKKAT: isleme modiiliiniin arka kapagindaki havalandirma deliklerini tikamayin.
Yeni konumda yeterli hava akisi oldugundan emin olun.

c DiKKAT: BOND-PRIME igleme Modiiliinii kaldirmak igin forklift kullanmayin.

Isleme modiiltini kisa mesafedeki yeni bir konuma tagimak gerekiyorsa:
« Isleme modiiliinii ayinn. Bkz. 1.13 Isleme modiluni ayirma.
 Atik kaplarini bosaltin. Bkz. 4.5 Atik Kaplarini bosaltma.
* Karter Tepsisini ¢ikarin ve temizleyin. Bkz. 4.18 Karter Tepsisini temizleme.

 BOND-PRIME isleme Modiiliinii tasimayr denemeden Gnee, ingiliz anahtarr kullanarak dort tekerlek
tertibatindaki turuncu dislileri dondirtin. isleme modiiliiniin tekerlekleri tizerinde serbestce hareket edebilmesi

igin ortadaki ayag yukseltin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 5
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* Yalnizca turuncu renkle vurgulanmig izin verilen itme alanlarindan itin.

« Dz yuzeye sahip olmasi gereken yeni konumda, isleme moddili tekerlekleri tizerinde serbestge hareket
edemeyene kadar turuncu diglileri dondurerek ortadaki ayagi algaltin.

Isleme modiiltintin tiim yonlerde diiz olmasini saglamak igin tekerlek tertibatlarindaki ayagin yiiksekligini
ayarlayin. Kilavuz olarak kaputun Gzerine yerlestirilmis bir diizec kullanin.

« Zeminin yeterince kuvvetli oldugundan emin olun. Tiim yerel ve gecerli prosediirlere uyun. isleme modulinin
boyutlarini ve agirhgini 6§renmek igin bkz. 6 Teknik Ozellikler.

Yalnizca onaylanmis gli¢ kaynagi kablosunu kullanin. Duvar soketine erigiminiz oldugundan emin olun.

Isleme modiiliini calistirmadan once elektromanyetik ortami parazit bakimindan degerlendirin.

yakininda calistirmayin. Korumasiz kasitl RF kaynaklari gibi elektromanyetik kaynaklar

é DiKKAT: BOND-PRIME igleme Modiiliini gliclii elektromanyetik radyasyon kaynaklarinin
diizgun galismayi engelleyebilir.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1.15 Isleme modiiliini hizmetten cikarma ve atma

Isleme modiilii ve kullanilan parcalari ile ilgili aksesuarlari, gegerli yerel prosediirlere ve diizenlemelere uygun sekilde
atilmalidir. isleme modiiltiyle kullanilan tiim reaktifleri, reaktif tireticisinin Gnerilerine uygun sekilde atin.

Isleme modiilli veya pargalari ve aksesuarlari, geri gondermeden ya da atmadan once yerel prosediirlere ve
dizenlemelere uygun sekilde temizleyin ve dekontamine edin.

AB'de tiim elektronik atiklar Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (2012/19/EU) uyarinca atilmalidir. AB disindaki
bolgelerde elektronik atiklari atmak icin yerel prosedirlere ve diizenlemelere uyun.

Yardim gerekiyorsa yerel Leica Biosystems temsilcinizle iletisime gegin.
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2.1 Oturum acma ve kapatma

2.1.1  Oturum agma

Kimse oturum agmadiysa, gesitli islemler Oturum ag iletisiminin gorinmesine neden olacaktir, ornegin:
e Oturum ag digmesine dokunmak
« Bakim ekraninda Bakimi baglat digmesine dokunmak
« toplu reaktif besleme sisesindeki barkodu taramak

 Reagent Platform’'a (Reaktif Platformu) Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) yliklemek

BOND-PRIVE JF2

1. Dokunmatik ekranda oturum agin.
g a. Oturum Ag Ekraninda kullanici adiniza dokunun.
g b. PIN'inizi girin.
[ =]

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 5
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Basariyla oturum actiginizda, adiniz tarihin yaninda goriintiilenecektir.

Dturumu kapat
53200 | 21/Kas/2023 | Jane Doe 3 im_
|

BEIOSYSTEMS

PIN belirlemek veya degistirmek hakkinda daha fazla bilgi icin BOND Kullanim Kilavuzuna bakin.

‘ Hasta Sagligi Bilgileri GUI'da oturum agikken gortndr, oturum agik degilken gizlenir.

2.1.2  Oturumu kapatma

1. Oturumu Kapat diigmesine dokunun.

Alternatif olarak, onceden belirlenmis bir siire boyunca
isleme moddillyle etkilesimde bulunmadiginizda
oturumunuz otomatik olarak kapatilir.

@ Bu sureyi BOND Kontrolortntn Yonetim
Istemcisinde degistirebilirsiniz. BOND 7

Kullanim Kilavuzuna bakin.

O
(P =

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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2.2 Gezinme Cubugu

Oturumu kapat
53600 | 21/Kas/2023 | Jane Doe 3 Let_cg
(

uuuuuuuuuu

1 2 3 4 5 6
Aciklama
T 2.3 Durum Ekrani 4 210 Reaktifler Ekran
2 2.6 On Yiikleme Ekran 5 2.11 Bakim Ekrani
3 2.8 Bosaltma Ekrani 6 Oturum Ag/Oturumu Kapat - bkz.

2.7 Oturum agma ve kapatma
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2.3 Durum Ekrani

%) o - =7 =

0-24 0-24 g

Aciklama

2.3.1 Yuklenen Lam Bolim
2.3.2 Lamlar Isleniyor BolUmii

2.3.3 Lamlarin islenmesi Tamamlandi BGlimi

Islem Sirasi diigmesi.
Bkz. 2.4 islem Sirasi ve Uyari Bashg

B W ON -

2.3.1 YUuklenen Lam Bolumdi

Degisimli olarak Yiikli ve Simdi yiikle lam sayisini gostermek igin goriintiilenen degere dokunun.

Yeni lamlar Preload Drawer'dan (On Yiikleme Cekmecesi) yiiklendikten sonra, ilk basta bolimiin altinda goziikiirler ve

grirenkli olurlar. Lamlar kabul edildiginde bolimun Ustine tasinir ve en erken olani ilk olmak tizere maviye doner.
Kabul edilmeyen lamlar bolimin altinda kalir.
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‘ Yiiklenen Lam Boliimii ile Preload Drawer'daki (On Yiikleme Cekmecesi) lam konumlari arasinda bir
iliski yoktur.

Ayrica bkz. 2.3.4 Daha fazla lam bilgisi goruntileme

SO, oSS 777,
. w - eniyor ‘ \ > . < N e
= =
2 2
% Yiiklendi %D
-
%
<
-
¥
OOO@
A

Simge

Aciklama
Lam konumu kullanilabilir.

Lam tanimland.

Lam kabul edildi. Kabul edilmeyen lamlar boltimun altinda kalir.
Ayrica bkz. 2.3.1.1 Kabul edilmeyen lamlar.

' Bir vakadaki son lam (y(iklenen lamlar igin). Son lam kabul edildikten sonra bu simge maviye
 \ doner.

Reddedilen, suresi kritik lam veya “Uyar” durumlu lam.

Reddedilen lam veya “Dikkat” durumlu lam.
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2.3.1.1  Kabul edilmeyen lamlar

Nadir gorulen durumlarda isleme modulu yiklenen lami degerlendirmede ve kabul etmede basarisiz olabilir.
00000

L\ Simdi baglat
r\\l /
=

Simdi yiikle

Boyle oldugunda lam uzun bir siire boyunca bolimin altinda kalir.

Bu durumu diizeltmek icin sunlari yapmalisiniz:
1 Lami Preload Drawer'dan (On Yiikleme Cekmecesi) gikarin, ardindan gekmeceyi kapatin.
2 Isleme modiiliiniin gekmeceyi taramasini ve Durum ekranini giincellemesini bekleyin.

3 Lami Preload Drawer'a (On Yikleme Cekmecesi) geri yiikleyin. isleme modiilii artik lami tanimlayabilmeli ve
isleme igin kabul edebilmelidir.

2.3.2  Lamlar Isleniyor B&limi

Degisimli olarak igleniyor ve Simdi baglat lam sayisini gostermek icin goriintilenen degere dokunun.

Lamlar isleme igin ARC Module'lere (ARC Moddill) aktarildiginda, en erken olani ilk olacak sekilde bolimiin saginda
gozukdr.

Lamlar Isleniyor Bolimiindeki ile ARC Module'lerdeki (ARC Modiilii) lam konumlari arasinda bir iligki yoktur.

Ayrica bkz. 2.3.4 Daha fazla lam bilgisi goriintiileme.

Durum Ekrani guncellemeleri

Isleme modiilii her zaman lamlar yiiklemeye Gncelik vermeyebilir. Bunun nedeni, isleme modiilinin lam iglemeleri
arasinda her bir ARC Module'de (ARC Modiilii) otomatik olarak temel temizlik yapmasidir.

Temel temizlik islemi, islenen her lam igin ytksek seviyede boyama kalitesinin korunmasina yardimci olur.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 o4
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S
=
=
% Simdi yiikle “ -
[
2
s 24
&
Q
Q

D Lam konumu kullanilabilir

“Dikkat” durumu olan lam. Bkz. 2.3.5 Isleme sirasinda beklenmeyen olaylar.

i Bir vakadaki son lam

Lam isleme devam ediyor

Lam tamamlandi

Arizali veya devre dist ARC Module (ARC Modiilli). Bkz. 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrol()
Moddilleri

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) su anda uygulaniyor veya lamlar arasinda
temel temizlik yapilyor.

ARC Module (ARC Modiilii) kullanim sayisina ulasildi. BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME
Temizlik Kiti) uygulanana kadar ARC Module (ARC Modiill) devre disi kalacak.

' Terk edilmis veya iptal edilmis lam veya “Uyar” durumlu lam.
Terk edilmis lamlar ARC Module'de (ARC Modiilli) kalir ve bunlarin manuel olarak geri alinmasi

gerekir. Bkz. 5.3.3 Lamlari manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modiilti) geri alma. iptal
edilmis lamlar Bogaltma Gekmecesine aktarilir.
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2.3.3  Lamlarin Islenmesi Tamamlandi Bolimd

Tamamlanmig lamlar ARC Modulelerden (ARC Modiilli) Bosaltma Gekmecesine aktarildiginda, en erken olani ilk
olacak sekilde bolumiin altinda gozukir.

Bosaltma Cekmecesi doluysa, Lamlarin islenmesi Tamamlandi Bélimiine aktarilana kadar, Lamlar isleniyor
Boliminde “lam tamamlandi” simgeleri gorunr.

@ Lamlarin islenmesi Tamamlandi Bolimiindeki ile Bosaltma Gekmecesindeki lam konumlari arasinda
bir iligki yoktur.

Ayrica bkz. 2.3.4 Daha fazla lam bilgisi goriintiileme.

Simdi baglat

S
=
0
0
[
o

Simdi yiikle

Lam konumu kullanilabilir

Lam tamamlandi

Bir vakadaki tamamlanmig son lam

~ ptal edilmis lam veya “Uyari” durumlu lam

“Dikkat” durumu olan lam

Ayrica bkz. 2.3.5 Isleme sirasinda beklenmeyen olaylar
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2.3.4  Daha fazla lam bilgisi goriinttileme

“Korunan” vakayi ve lam bilgilerini gortintilemek igin oturum agmaniz gerekir.
Bkz. 2.1 Oturum acma ve kapatma

ilgili lam bilgilerini gériintiilemek igin bolimdeki bir lama dokunun. Vaka penceresini agmak ve ilgili vaka bilgilerini
goruntilemek igin sunulan lam goriintusine dokunun.

' (/4
Case1234
- Q Simdi baslat
Melissa McCa... Q
_E\_'_' Q
Grant Hackman %
e =
B % Simdi yukle
3dk %
)
©
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Gorintilenen bilgileri devamli olarak glincellemek igin parmaginizi lamdan lama siriikleyin.

o] oo o]

Casc1234 |\| Simdi baglat \
N
Meclissa McCa... Q
iy
Grant Hackman l:_:I
()
AB20 )
= Simdi yiikle
3 dk \Y% ) !

Lam ozellikler, baglatma/bitirme zamanlari ve vaka ozellikleri ile ilgili ilave bilgiler igin ayrica bkz. 2.9 Ayrintili vaka ve
lam bilgileri.

2.3.5 Isleme sirasinda beklenmeyen olaylar

Isleme sirasinda gergeklesen beklenmeyen bir olayla ilgili islem Sirasi Ogesi (AQI) goriirseniz, isaretlenen lamin tanisal
kullanim igin uygun oldugunu dogrulamak izere ilave islemler yapmaniz gerekir.

Bu bildirim, boyamanin herhangi bir sekilde yeterli olmadigini belirtmez, ancak sistem kullanicisi veya laboratuvar
denetcisi agagidakileri yapmalidir:

1 BOND Kontroldriinde Lam gegmisi ekranini inceleyin (bkz. BOND 7 Kullanim Kilavuzu).

2 Bitti (olaylar var) durumuna sahip olan ve BOND-PRIME Isleme Modiiliinden gikarilan, isaretlenmis bir lamla
ayni Lam ID’si olan bir lam arayin.

3 Bulami secip Galigma olaylari dugmesine tiklayarak Galisma Olaylari Raporu olusturun.

Bildirime neden olan tlim olaylar Kalin yazi tipli metinle goruntilenir. Bu olaylar, lam bildirim olaylarinin i¢ yizu

hakkinda onemli ayrintilar sagladigi igin sistem kullanicisi veya laboratuvar denetgisi, listelenen bildirim
olaylarini dikkatlice degerlendirmelidir.
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4 Varsa kontrol lamlarini dikkatlice inceleyin.

5 Boyanan dokuyu dikkatlice inceleyin.

Laboratuvar boyama kalitesini dogrulayamiyorsa, patoloji uzmani bilgilendirilmelidir veya test yeniden yapilmalidir. Bir
Calisma Olaylari Raporunda birden fazla bildirim olabilir. Lam Bitti (olaylar var) durumuyla tamamlanirsa raporun
tamaminin incelendiginden emin olun. Durum Bitti (Tamam) ise, raporu incelemeye gerek yoktur.
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2.4 Islem Sirasi ve Uyari Basligi

2.4.1  lIslem Sirasini gosterme ve gizleme

Islem Siras; isleme modiiltiniin, reaktiflerin ve/veya lamlarin durumuyla ilgili Gnemli mesajlarin bir listesidir. Bu
mesajlar isleme moddli hakkinda bilgi veya bir bakim gorevini tamamlama talimati saglayabilir.

Yeni bir islem Sirasi Ogesi (AQI) oldugunda, Dokunmatik Ekranin altinda Uyari Basligi goriintiilenir. X 6gesine basarak
Uyari Basligini gizleyebilirsiniz (bkz. 2.4.3 Uyari Basligini manuel olarak gizleme).

Oturumu kapat " Oturumu kapat
e Doe S :&u_cg Jane Doe 3 cﬁu_cg
|

BIOSYSTEMS BIOSYSTEMS

© | Gy =

ISLEM SIRAS

ARC Modiilii temizligi zamam g&ldi
Temizlik tamamlanana kadar bazi ARC Modili
devre dist kalacak. On Yukleme ve Bogaltma
Gekmeceler bog oldu@unda temizlik planlayin.
{29129)

Yetersiz DI Su
Toplu DI Su Kabi doldurun. Tim lamlar islen... w

1 Islem Sirasini gostermek veya gizlemek igin islem Sirasi diigmesine dokunun.

2 Islem Sirasindaki her bir 6ge hakkinda daha fazla veya daha az bilgi goriintiilemek igin 6genin yanindaki oka
dokunun.

Her bir islem Sirasi 6gesinin 6nem seviyesi bir simgeyle belirtilmektedir:

Uyart: Derhal eyleme gegin.
Dikkat: Firsat oldugunda eyleme gegin.

Bilgi: Bilgi saglar.

Islem Sirasi diigmesindeki sayi yalnizca Uyarilarin ve Dikkat ibarelerinin sayisini belirtir.
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2.4.2  Islem Sirasi Ogesinde onerilen bir gorevi
tamamlama

Islem Sirasi Ogesinde belirtilen bir gorevi tamamladiginizda, 6ge otomatik olarak islem Sirasindan kaldirilir ve Uyari
Basligl kapatilir.

Bir lam hakkinda bilgi saglayan islem Sirasi Ogeleri, lamin calisiimasi tamamlanana ve isleme modiiliinden
cikariimasina kadar islem Sirasinda kalacaktir.

Bakimla ilgili gorevler igin bkz. 4 Temizlik ve bakim.

. ISLEM SIRAS|

ISLEM SIRASI

Gerekl islem yok

A Yetersiz DI Su
Toplu DI Su Kabi doldurun. Tim lamlar a
islenmeye basladiktan sonra bu uyan devam
ederse Toplu DI Su Kabi tekrar yerlestirin.
(21001)

2.4.3  Uyari Basligini manuel olarak gizleme

Uyari Basligi gorintilendiginde, derhal eyleme gegilmesi
gerekiyorsa sesli bir uyari sesi verilecektir.
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1. Ekranin altindaki baslikta X 6gesine dokunun.

@ BOND-PRIME yazilimi Uyari Basliginin manuel olarak gizlenmesine izin verse bile Leica Biosystems
Melbourne Pty Ltd, mimkinse onerilen gorevi tamamlamanizi tavsiye eder.

Bkz. 2.4.2 Islem Sirasi Ogesinde Gnerilen bir gorevi tamamlama.
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2.5 Lamlarion yukleme

UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya isleme moddiltini galistirmadan once gerekli minimum kisisel
koruyucu ekipmani (PPE) kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosediire baslamadan once isleme modiltinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

Lam etiketlerinin lama dogru ilistirildigini ve tam olarak
konumlandirildigini dogrulayin.

%

Bir lama ikiden fazla etiket yapistirmayin.

Lamlarda sunlar olmamalidir:

e asirinem veya kir, ornegin toz, vaks ve cam
parcaciklari.

* cikartilan/yeniden yapistirilan etiketler nedeniyle
yapiskan kalinti.

1. Doku yapigmasini iyilestirmek igin lamlari 60 °C'de (140 °F)
60 dakika boyunca firinlayin.

8

60°C ||
(140 °F)

i 2

4 60 min.

‘ Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi) sol gekmecedir.
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7. Preload Drawer'| (On Yiikleme Cekmecesi) durum LED'inin
yesil oldugunu kontrol edin, ardindan ¢gekmeceyi agmak igin
tutamad gekin.

3. 1-241ami etiket tarafi yukarida olacak sekilde bos
konumlara on yukleyin. Hicbir etiketin sarkmadigindan
emin olun.

Oncelikli lam varsa dnce onlari 6n yikleyin, ardindan
Preload Drawer’I (On Yiikleme Cekmecesi) kapatin.

@ Alti adede kadar vaksi giderilmig lam on
yukleyebilirsiniz. Vaksi giderilmis lamlar
"kabul edilebilir baglama siiresi” icerisinde

islenmeye baslamalidir, aksi takdirde
dokunmatik ekranda bir uyari olusur.

Birlikte taranan lamlar birlikte planlanir.

4. Tim lamlarin dogru sekilde Lam Cekmecesi Pargasinda
bulundugunu dogrulayin, ardindan Preload Drawer’| (On
Yiikleme Cekmecesi) kapatin.
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2.6 On Yukleme Ekran

On Yiikleme Ekraninda asagidaki goriinimler vardir:

« Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi) goriiniimii — Preload Drawer'da (On Yiikleme Gekmecesi) lamlarin
fiziksel konumunu gorintiler

» On Yiikleme Vaka gériiniimii— Preload Drawer'da (On Yiikleme Cekmecesi) her bir vakadaki her bir lamin
fiziksel konumunu gortntiler.

Ekranin Ustlndeki gecis digmesiyle gorintimler arasinda gecis yapabilirsiniz.

@ Lamlar birlikte ytklendiginde birlikte taranir ve onceliklendirilir. Bu, isleme modlinin en son lami
olabildigince verimli sekilde tamamlamasina olanak tanir.

ON YOKLE

CASER CASEQS

CASED1

| _ccoseo_| [ _con |
. CASE 05 CASE 05 CASEDS CASEOS
[
Okunamiyor

ON YUKLE

-coss =]

Okunamiyor Blazo Hoyt | CASE 03 Wilf Warwick | CASE 05 Jurior London | CASE 08
Eiihy Steve Elihu Steve Daren Glenville
=
7 ')
i @ @ 50k U 5ldk

0]

Acgiklama

1 2.6.1 Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi) gorinimii

2 2.6.2 On Yiikleme Vaka goriinimii
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2.6.1
gorunumu

Preload Drawer (On Yikleme Cekmecesi)

Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi) goriinimii, ekranda gosterilen lam konumlari ile bunlarin Preload Drawer
(On Yiikleme Gekmecesi) icindeki gercek konumlari arasindaki iliskiyi gésterir. Degerlendirilmekte olan lamlar igin
degerlendirme iglemi tamamlanana kadar ayrinti gosterilmez.

Preload Drawer (On Yiikleme Cekmecesi) griniminde lam konumlari

On Yiikie

3
&

Dy

urum Bogalt Real
- ‘!‘ <
s S

ktifler
- A
& e X

CASE05

UN YUKLE Gekmece @ Vaka
CASE03 CASE03 CASE03 CASE03
L

CASE 05

CASE 06

*CD10

CASE 01

CASE 05

CASE 05

uuuuuuuuuu
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Preload Drawer'da (On Yiikleme Cekmecesi) lam konumlari

000 -0
O

000

0.0000

=]
[

=
g

Ayrica bkz:
e 2.5Lamlarion yikleme

e 2.9 Ayrintili vaka ve lam bilgileri
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2 Dokunmatik Ekran

2.6.2  OnYukleme Vaka gortinimi

On Yikleme Vaka goriinimiinde lam konumlari

10:180S | 26

nnnnnnnnnn

ON YUKI_E Cekmece () Vaka ‘:

ww o

"CD45
ﬁﬁ

Okunamiyor Blaze Hoyt | CASE 03 Wilf Warwick | CASE 05 Junior London | CASE 06
Elihu Steve Elihu Steve Daren Glenville
F=m
X ©)] ) 504k C sl

MM

John Citizen | CASE 01
Elizabeth Hunter

51 dk

Blaze Hoyt | CASE 03
Elihu Steve

©

Simge Aciklama
. Algilanan lam

Okunamayan lam

cD5 Tanimlanan lam

M Kabul edilen lam

“Dikkat” durumu olan lam
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2 Dokunmatik Ekran

Reddedilen lam

Reddedilen, siiresi kritik lam
CDS

59|

Bu vakadaki bir veya daha fazla lam tamamlanmis, terk edilmis veya iptal edilmis

“Uyar” durumu olan lam
CK20

Bu vakadaki lamlar kabul edilmis veya degerlendiriliyor

Bu vakadaki lamlarin islemleri devam ediyor

O © B

Ayrica bkz:
e 2.5Lamlarion yukleme

» 2.9 Ayrintili vaka ve lam bilgileri
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2 Dokunmatik Ekran

2.7 Lamlari bosaltma
koruyucu ekipmani (PPE) kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

‘ ﬁ UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya isleme moddiliini ¢aligtirmadan dnce gerekli minimum kisisel

@ Bu prosedire baglamadan once isleme modultinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

- ] 7 1. Bosaltma Cekmecesi sag cekmecedir.

=1 IEE S =

7. Bosaltma Cekmecesi durum LED'inin yesil oldugunu kontrol
edin, ardindan gekmeceyi agmak igin tutamagi gekin.
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2 Dokunmatik Ekran

‘

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

3. Gekmeceyi kapatmadan Gnce tiim lamlari bosaltin, aksi
takdirde "Beklenmeyen lam” uyarisini gorirsiniz.

Tim lamlari bosaltmazsaniz, bunlar artik sulandiriimis
olmaz ve boyama kalitesi riske girebilir.

4. Bosaltma Gekmecesini kapatin.
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2 Dokunmatik Ekran

2.8  Bosaltma Ekran

Bosaltma Ekraninda asagidaki gorinimler vardir:
« Bogaltma Cekmecesi goriiniimi — Bosaltma Cekmecesinde lamlarin fiziksel konumunu goriintiiler

* Bogaltma vaka goriinimii— Bosaltma Cekmecesinde her bir vakadaki her bir lamin fiziksel konumunu
gorlntdler.

Ekranin Ustlindeki gegis digmesiyle goriinimler arasinda gegis yapabilirsiniz.

BOSALT geinece QD) voa 0

Baxter Amie | CASE 07 Lindon Brice | CASE 08 Shelly Abramt | CASE 09 John Citzen | CASE 01
Mort uke Tyrel Vincent Ea Elizabeth Hunter

—( 1

BOSALT Celmece (@) ) Vike =

casEo! 4 2 \
- )

CASEQT CASE08

CASEQT CASED7 CASED8 CASE(8 CASED9 CASED9

J

Aciklama

1 2.8.1 Bosaltma Gekmecesi gorunimu

2 2.8.2 Bosaltma vaka gorinimd
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2 Dokunmatik Ekran

2.8.1  Bosaltma Cekmecesi gorinimu

Bosaltma Cekmecesi gorinimd, ekranda gosterilen lam konumlari ile bunlarin Bosaltma Cekmecesi igindeki gergek
konumlari arasindaki iliskiyi gosterir.

Bosaltma Cekmecesi goriiniminde lam konumlari

BDSALT Cekmece @ Vaka .E

CASE01

L
CASE 07 CASE 08

L4 L4
CASE 07 CASE07 CASE 08 CASE 08 CASE09 CASE 09

| 4
L4 ¢ L4 ¢ L4

Bosaltma Cekmecesinde lam konumlari

(=l s ] =]
QL0 A

i
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2 Dokunmatik Ekran

Ayrica bkz:

e 2.7 Lamlari bosaltma

e 2.9 Ayrintili vaka ve lam bilgileri

« 2.3.51sleme sirasinda beklenmeyen olaylar (“Dikkat” durumu olan lamlar)

2.8.2

Bosaltma vaka gortinimunde lam konumlari

BOSALT

Baxter Arnie | CASE 07
Mort vor

Durum Oin Yikle

= s Xa ) A
8 9 9 % X

iy

it Reaktifler Bakim

Lindon Brice | CASE 08
Duke Tyrrell

o

ekmece Vaka
¢

Shelly Abramt | CASE 09
Vincent Earl

7

Bosaltma vaka goriinimu

John Citizen | CASE 01
Elizabeth Hunter

51dk

Lindon Brice | CASE 08
Duke Tyrrell

&

Tamamlanmig lam

“Dikkat” durumu olan lam

iptal edilmis veya “Uyari” durumlu lam
cK20
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2 Dokunmatik Ekran

@ Bu vakadaki lamlar islenecek

O Bu vakadaki lamlarin islemleri devam ediyor

Bu vakadaki bazi lamlarin islenmesi basariyla tamamlandi

Bu vakadaki tim lamlarin islenmesi basariyla tamamlandi

. Beklenmeyen lam -
bkz. 2.7 Lamlari bosaltma
Ayrica bkz:

e 2.7 Lamlari bosaltma
» 2.9 Ayrintili vaka ve lam bilgileri

e 2.3.51sleme sirasinda beklenmeyen olaylar (“Dikkat” durumu olan lamlar)
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2 Dokunmatik Ekran

2.9  Ayrnintili vaka ve lam bilgileri

Daha ayrintili vaka ve lam ozelliklerini gorintllemek igin asagidakilere dokunabilirsiniz:

 Durum ekraninda temel lam bilgileri

« On Yiikleme veya Bosaltma ekranindaki lam simgesi (cekmece veya vaka goriinimiinde) - segilen lam,

gorlntulenen bilgi penceresinde vurgulanir

« On Yiikleme veya Bosaltma ekranindaki vaka kutucugu (vaka goriinimiinde) - vakadaki ilk lam, goriintilenen

bilgi penceresinde vurgulanir

Devam Ediyor

Case1234

Melissa McCa.

Grant Hackman

AB20

3dk

ON YUKLE

casess

BOSALT nece @) v
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Jotn iz CASE 01
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2 Dokunmatik Ekran

1 Bilgi penceresinde ayrintilarini goriintiilemek istediginiz bir lama dokunun.

John Citizen | CASE01

uexin Elizabeth Hunter | mamamia 5:32 05 sa

04ND
*CD20
Dewax protocol, Stain protocol

R D21
wax protocol, Stain protocol

Dewax protocol, Stain protocol

Ayrica bkz:
» 2.9.1 Bir vakadaki her bir lami gorintileme

e 2.9.2 Devam eden bir lami durdurma
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2 Dokunmatik Ekran

2.9.1  Birvakadaki her bir lami gortntileme

nion | =0 1. Birlamin ayrintilarini gériinttilemek igin lama dokunun.

John Citizen | CASEO01

John Citizen | CASE 01
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2 Dokunmatik Ekran

2.9.2  Devam eden bir lami durdurma

somciun | oo 1. Vaka Ayrintilari ekraninda lami segin ve Durdur 6gesine
dokunun.
i 7. Evet 6gesine dokunun.
A
[ ]
i e 3. Kapat 6gesine dokunun.

Iptal edilen lam Bosaltma Gekmecesine aktarilacak ve

kirmizi renkle gosterilecektir.
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2 Dokunmatik Ekran

2.10 Reaktifler Ekrani
2.10.1  Reagent Container’i (Reaktif Kabi) ve Reagent
Tray'leri (Reaktif Tepsisi) Hazirlama

UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya isleme moddiliinu ¢aligtirmadan dnce gerekli minimum kisisel
koruyucu ekipmani (PPE) kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Tekli Reaktif Tepsisi

1-5D l
- Sl LS
@ ® ©

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A9 90
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2 Dokunmatik Ekran

Dual Reagent Tray (ikili Reaktif Tepsisi)

‘ é UYARI: Dual Reagent Tray'i (ikili Reaktif Tepsisi) kapatirken sikisma tehlikesi.

/\/ C

o A
1 eomemeany

abhwWN =

)
=)
)

\*';‘\ B2, -V -
d € f

Reagent Container'i (Reaktif Kabi) Reagent Tray'e (Reaktif Tepsisi) tam olarak yerlestirdiginizde bir klik sesi
duyacaksiniz. Reagent Container (Reaktif Kahi) basliklarinin kabin arkasindaki tirnaklara tam olarak oturdugundan
emin olun. Bunu yapmazsaniz, basliklar yandaki Reagent Lane'lerde (Reaktif Hatti) reagent container'larin (reaktif
kab) hizalanmasini engelleyebilir.

Dual Reagent Tray'i (ikili Reaktif Tepsisi) tam olarak kapattiginizda da bir klik sesi duyulur.
Ust barkod etiketlerinin kaplara tam olarak yapistigindan emin olun ve gikmaya baslayan etiketleri bastirin.

Ust barkod etiketinde nem veya yogusma varsa silin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 91
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2 Dokunmatik Ekran

2.10.2 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yukleme

UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya isleme modultnu ¢alistirmadan once gerekli minimum kisisel
koruyucu ekipmani (PPE) kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

1. Heriki Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) de isleme modiiliine
yukleyin.
a. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform’'un
(Reaktif Platformu) igine yerlestirin.

b. Klik sesi duyana kadar Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi)
itin.

Reaktifler ekraninda yliklu reaktifler ve saptama sistemi

- — -

Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) yiiklerken potansiyel reaktif dokiilmesini ve kontaminasyonu onlemek icin yavas
hareket edin. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'a (Reaktif Platformu) tam olarak yerlestirdiginizde bir
klik sesi duyacaksiniz.

Ekrandaki simgenin arka plan rengi, yiklu reaktif sisteminin veya kabinin igerigiyle iliskilidir. Ayrica reaktif sistemi veya
kabi bir veya daha fazla lama tahsis edilirse arka plan rengi degisir. Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) veya Reagent
Container (Reaktif Kabi) tahsis edilmemisse, simgenin arka plan rengi agik gridir.

Simgenin Ustiindeki koyu renkli yatay cubuk, kalan reaktif hacmini temsil eder. Cubugun daha kisa olmasi, hacmin
azaldigi anlamina gelir.

Reagent Tray'in (Reaktif Tepsisi) kullanimda ve kilitli olacag siire (saat ve dakika), Reagent Lane'lerin (Reaktif Hatti)
altinda goriintiilenir. Ayrica Reagent Platform'da (Reaktif Platformu) o hat igin kirmizi LED vardir.
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2 Dokunmatik Ekran

Birkag dakika gectikten sonra reaktif kaydedilmiyorsa, reaktif taramalarini yeniden tetiklemek icin Reagent Tray'i
(Reaktif Tepsisi) gikarin ve farkli bir Reagent Lane’e (Reaktif Hatti) yerlestirin.

2.10.3  Reaktif sistemi simgelerine ornekler

Tahsis edilmis BOND-PRIME Polymer DAB Detection Tahsis edilmemis BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-
System (Dual Reagent Tray (ikili Reaktif Tepsisi)) PRIME Temizlik Kiti)
(Tekli Reaktif Tepsisi)

BOND-PRIME Polymer DAB BDNDTPRIMVE
Detaction System Cleaning Kit
.
.
.
°
® °
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2 Dokunmatik Ekran

2.10.4 Reagent Container (Reaktif Kabi) simgelerine
ornekler

Bos Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) konumu

Tahsis Edilmemis Reagent Container (Reaktif Kabi)

Tahsis Edilmis Reagent Container (Reaktif Kabi)

o Taninmamis Reagent Container (Reaktif Kabi)
s Gegersiz veya tarihi gegmis Reagent Container (Reaktif Kabi) (veya reaktif sistemi)
? Reaktif kaydedilmedi
BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 94
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2 Dokunmatik Ekran

2.10.5 Reaktif sistemi ve Reagent Container (Reaktif
Kabi) ayrintilarini goriintileme

Reaktif Sistem Ayrintilari

REAKTIFLER =
BOND-PRIME Pot: DAB BOND-PRIME Pol DAB
. Ll L4 *EBERpD
. *5100
. ° CD5 *CD10
L]
1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

Reaktif Sistem Ayrintilari

BOND-PRIME Polymer DAB Detection System "cﬁh

UPL: AAAT Hacim: 0.6 mL
Lot: 2333 Son kullanma tarihi: 26/Kas/2023
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2 Dokunmatik Ekran

Reaktif Ayrintilari

Oturumu kapat

Durum On Yikle Bogah Reakiifler Bakim
i 3. & <% Q) 5 2 Jane Doe
g & & & X | 3

BOND-PRIVE Polymer DAB BOND-PRIME Polymer DAB . B
Detection System Detection System D15 ER
—
. [] . *EBERpR
. L . *5100
.
. L CD5 *CD10
L] L] L]
=2 3-4 5 7 8 g 10 " 12 13

Seica

BIOSYSTEMS

Reaktif Ayrintilari (*CD10)

CD10(56C6)

PrimaryAntibody

UPI: ABC1 Hacim: 0.6 mL
Lot 1234 Son kullanma tarihi: 26/Kas/2023

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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2 Dokunmatik Ekran

2.10.6  Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) bosaltma

UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya isleme modultnu ¢alistirmadan once gerekli minimum kisisel
koruyucu ekipmani (PPE) kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Reagent Tray'in (Reaktif Tepsisi) kullanimda olmasinin beklendigi siire Reaktifler Ekraninda goriintilenir. Artik
kullanimda olmadiginda tepsiyi gikarabilirsiniz.

1. Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) isleme modiiliinden
cikarin.

a. Reagent Lane (Reaktif Hatti) LED'inin yesil olmasin
bekleyin.

b. Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsileri) Reagent
Platform'dan (Reaktif Platformu) ¢ikarin.

7. Reaktif buharlagmasini nlemek igin Reagent Container
(Reaktif Kabi) basliklarini sikica kapatin. Basligi tam olarak
kapattiginizda bir klik sesi duyacaksiniz.

Hemen reaktifleri etikette veya reaktif veri sayfasinda
belirtildigi sekilde saklayin.
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2.117 Bakim Ekrani

Durum On Yikle Bogalt Reakiifler Bakm Oturumu kapat

< 3 by <o 0:190S | 26/Kas/2023 | Jane Doe
% f;‘j fﬁ? ‘U" Q\\\ 10:190S | 26/Kas/2023 | Jane D G
BAKIM =

Jeica

BIOSYSTEMS

Alkolii yeniden doldur N
R Kilidini Ag
Kilidini Ag 63esine dokunun, ardindan Toplu Alkol Kabi doldurun

AN BOND-PRIME Temizlik Kiti Calistir < >
\</ Temizlik kitini yikleyin ve temizlik planl:yln lem sonra 2
Periyodik Bak < )
Caﬁ:nYaDY[uleyineaerig:ek icin Bakimi basglat 63esine dokunun, ARC Yenileme Kiti degistirin, Emme Kabini degistirin ve/veya Toplu Reaktif Kabi temizleyin Bakim baslatma 3
Kaput Kilidi durumu :
&ﬁ Ba:m yapmak igin Calisma Yizeyine erigin Kl
( > ARC Yenileme Kitini Degistir
4 ARC Yenileme Kiti barkodunu?a?avm,
( > Emme Kabini Degistir
5 é Emme Kabini degwst?ni, ardindan Bitti 6gesine dokunun
( } Toplu Reaktif Kahi Temizle
6 ﬁ Kili:ini Ag 63esine dokunun, ardindan Toplu Reaktif Kabi gikarin. Temizledikten sonra
kaplari geri yerlestirin ve tim kutular kapatin. Kaplari tarayin ve doldurun
Aciklama
1 Kilidini Ag 4 ARC Refresh Kit (ARC Yenileme Kitini) Degistir
4.3 Alcohol (Alkol) Kabini yeniden doldurma 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME
2 Planla ARC Yenileme Kiti) kullanma
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME 5 Emme Kabini Deistir
Temizlik Kiti) kullanma 4.11 Emme Kabini degistirme
3 Bakimi baglat 6 Bulk Reagent Container'lari (Toplu Reaktif Kab)
4.7 Bakimi Baslatma Temizle

4.76 Kilitli Bulk Reagent Container'lari (Toplu
Reaktif Kabi) Temizleme

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 9
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Hizli baslangic

UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya isleme modilunu galigtirmadan once gerekli minimum kisisel
koruyucu ekipmani (PPE) kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Bu kisimda:

BT BT o 100
3.2 Isleme modUlint baSIAtMa ... oo 101
3.3 Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) ve DS9824 Saptama Sistemini Yiikleme ... 103
3.4 Lamlari on yukleme, isleme ve bosaltma ... 105

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 %9

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



3 Hizli baslangig

3.1 Giris

Bu boliimde BOND-PRIME isleme Modiiliinde nasil 6rnek galisma yapilacagi gosterilmektedir.

Bir numune vakasl olusturacak ve dort lami yapilandirip isleyeceksiniz.
Islemde d6rt BOND kullanima hazir birincil antikor kullanilir:

e *CD5

» *CD3

e *CD10

e *Bcl-6
Bu islemde, bu antikorlarin varsayilan protokoli ve saptama sistemi kullanilir:

» *HC Protocol F
« BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824)

Islemde yardimci BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) kullanilir.
Prosedur ayni zamanda ISH problari ve protokolleriigin de gegerlidir.

Bir probun antikorunu degistirebilir ve IHC protokollerini ISH protokolleriyle degistirebilirsiniz.

Asagidaki on gorevlerin ayrintilari igin BOND 7 Kullanim Kilavuzunda Hizli Baglangig balimine bakin:

« On Kontroller ve Baslangic*
 Protokol ve Reaktif Kontrolleri

« Lamlarin Hazirlanmasi (lamlarin etiketlenmesi ve dncesindeki islemler dahil)

‘ Doku yapismasini iyilestirmek igin, lamlarr ytiklemeden 6nce daha uzun siire firnlamayi deneyin.

*yalnizca Lam Etiketleyici ve BOND Kontrolorii (ve BOND-ADVANCE igin Terminal) ile ilgilidir

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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3 Hizli baslangig

3.2 Isleme modiiliini baslatma

1. Isleme modiilinin gliciind agin.

a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC gli¢ anahtarini saat yoniine dogru gevirin.
C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

2

. Isleme modiilu etkinlestirildiginde, Oturum Agma Ekrani
X Leice goruntilenmeden once bir baglatma islemi gergeklesir. Bu

islem 8 ila 15 dakika stirer. isleme modiili baslatilamazsa
bkz. 5.1 Baslatilamadi.

Durum ekrani gorintilenir.

Yiiklendi

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 971.7500.530 A09 101
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3 Hizli baslangig

ISLEM SIRASI

Gerekl islem yok

3.

Isleme modiilii baslatildiginda Oturum Ag 6gesine
dokunun.

Dokunmatik ekranda oturum agin.

a. Oturum Ag Ekraninda kullanici adiniza dokunun.
b. PIN'inizi girin.

Islem gerektirdigi belirtilen islem Sirasi gérevleri varsa
bunlari tamamlayin.

Islem Sirasinda belirtilen islem bakimla ilgiliyse, bkz.
4 Temizlik ve bakim

Islem Sirasi Ogesi durum simgesi:

A Uyart: Derhal eyleme gegin.

’ Dikkat: Firsat oldugunda eyleme gegin.

Bilgi: Bilgi saglar.

Isleme modiilii baslamazsa bkz. 5.1 Baslatilamadi.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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3 Hizli baslangig

3.3 Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) ve DS9824
Saptama Sistemini Yukleme

Hacim kontrollerine siire tanimak igin galisma baslangicinda (lamlari yiiklemeden énce) reaktifleri yiikleyin.

<", BOND-PRIME
/' Ds9824

6 1
7 12
8 213
9 oL 4

5

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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1. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) yiikleyin.

a. Reagent Containerlari (Reaktif Kabr) Reagent Tray'e
(Reaktif Tepsisi) yerlestirin. Kabin tam olarak
yerlestirildigini dogrulamak igin klik sesi duymaya
cgalisin.

b. Tiim kap basliklarini agin.

7. BOND Polymer DAB Detection System'i (DS9824) yiikleyin.
a. Saptama Sistemini agin.
b. Tiim kap basliklarini agin.

C. Saptama Sistemini kapatin.

DS9824'te yalnizca 6 kap vardir:

* Peroxide Block
e Post Primary

o Polymer

DAB Part 1
DAB Part B x 2

3. Her iki Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) de isleme modiiliine
yukleyin.

a. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform’'un
(Reaktif Platformu) icine yerlestirin.

b. Klik sesi duyana kadar Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi)
itin.
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3 Hizli baslangig

Reaktifler ekraninda yukli reaktifler ve saptama sistemi

W8 -
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3 Hizli baslangig

3.4 Lamlari on yukleme, isleme ve bosaltma

1. Preload Drawer'i (On Yiikleme Gekmecesi) durum LED'inin
yesil oldugunu kontrol edin, ardindan gekmeceyi agmak igin
tutamad gekin.

Slilnn
h

)

7. 1-24lami etiket tarafi yukarida olacak sekilde bos
konumlara on yukleyin. Higbir etiketin sarkmadigindan
emin olun.

ARRE

Oncelikli lam varsa dnce onlari 6n yikleyin, ardindan
Preload Drawer’I (On Yiikleme Cekmecesi) kapatin.

@ Alti adede kadar vaksi giderilmis lam 6n
L yukleyehbilirsiniz. Vaksi giderilmis lamlar
I 1-24 “kabul edilebilir baglama siiresi” icerisinde

islenmeye baslamalidir, aksi takdirde
dokunmatik ekranda bir uyari olusur.

Birlikte taranan lamlar birlikte planlanir.

3. Timlamlarin dogru sekilde Lam Cekmecesi Pargasinda
bulundugunu dogrulayin, ardindan Preload Drawer’| (On
Yiikleme Cekmecesi) kapatin.
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3 Hizli baslangig

ON YOKLE canece @) vts - 5 @ Preload Drawer (On Yiikleme Cekmecesi)

agildiginda otomatik olarak On Yiikleme ekrani
gorlntlenir.

[ | o | o | s

caseor cAsED! cAsEO! caseor

4. Lamisleme durumunu goriintiilemek icin Durum 6gesine
dokunun. Lamlar Preload Drawer (On Yiikleme Cekmecesi)
icinde oldugunda ekranin Yiklendi alaninda gorintlenir.

Lamlar Calisma Yizeyi tizerinde islenirken, ekranin isleniyor
alaninda gorintdlenir.

Yiiklendi

%
1%

%,

,

Lamlar Bosaltma Cekmecesindeyken, ekranin Tamamlandi
alaninda gorintilenir.

BOND-PRIME =

Yiiklendi
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3 Hizli baslangig

S B - X | 5. Bosaltma Cekmecesindeki her bir lamin konumunu
BOSALT Gemece (@) Voo = e .. e
gorintulemek igin Bogalt 6gesine dokunun.

ccccc

6. Bosaltma Gekmecesi durum LED'inin yesil oldugunu kontrol
edin, ardindan gekmeceyi agmak icin tutamagi gekin.

/. Bosaltma Cekmecesindeki tiim lamlari gikarin.

Sik sik tim tamamlanmis lamlari bosaltin. Bosaltma
Cekmecesi kapasitesinin dolmasi islemeyi aksatarak
Tahmini Tamamlanma Slresini uzatabilir. Bosaltma
Cekmecesini kapattiginizda iginde herhangi bir lam
bulunmamalidir.

8. Bosaltma Cekmecesini kapatin.
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3 Hizli baslangig

Lamlari bosaltmayi tamamladiginizda artik kullanilmasi gerekmeyen reaktif olup olmadigini
belirlemek icin Reaktifler ekranina bakin. Varsa, reaktifleri bosaltin ve reaktif buharlasmasini onlemek
icin Reagent Container (Reaktif Kabi) basliklarini sikica kapatin. Hemen reaktifleri etikette veya
reaktif veri sayfasinda belirtildigi sekilde saklayin.
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Temizlik ve bakim

UYARI: isleme modiiltine bakim yapmadan Gnce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Bu kisimda:

A BaKIM Pl AN A 110
4.2 DI Water (DI Su) Kabintyeniden doldurma ... ..o 113
4.3 Alcohol (Alkol) Kabinryeniden doldurma ... 115
4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kaplariyeniden doldurma ... 118
4.5 ALK Kaplarini DOSatMa 121
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma ... 123
A7 BaKIMI Bas atma 127
4.8 ARC Module'lerin (ARC Modill) ig yUzeyini SIIME ... e 129
4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sirasl) yiizeylerini silme ... 133
410 Emme Kabinitemizleme ... 137
A1 Emme Kabini degistinme 141
412 Lam Gekmecesi Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme ........................ 145
4.13 Yikama/Hazirlama Istasyonlarnini temizIBME ... ..o 154
4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma ... 158
4.15 Bulk DI Water Container'i (Toplu DI Su Kabi) temizleme ... 164
4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'lar (Toplu Reaktif Kabi) Temizleme ... 167
A7 ALK KapIarNI Tzl e 177
418 Karter TepSISINI teMIZIEME . 180
479 Bakimi dUrdurma ..o 182
4.20 isleme modUllint KAPatMa ... o o 184
4.21 Gug kaynagi sigortalarini deQistirme .. 186
109
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4.1 Bakim planlari

411 Onleyici servis hatirlatmasi

BOND-PRIME isleme Modiiliini kullanirken sizintilar ve aginmis veya hasarli pargalar bakimindan kontrol edin. Bu
kullanim kilavuzu, bazi pargalarin nasil temizlenecegini ya da degistirilecegini anlatan talimatlar icermektedir. Diger
pargalari onarmak veya degistirmek gerekiyorsa musteri destegine bildirimde bulunun.

Bir Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd servis miihendisi tarafindan BOND-PRIME isleme Modiiliine diizenli olarak
onleyici bakim yapilmalidir.

Yilda bir veya 20.000 lamda bir (hangisi 6nce gergeklesirse) dnleyici bakim yaptirin.

4.1.2  Temizlik ve bakim plani

Her bir isleme modiiliinde haftada yaklasik 300 lam boyuyorsaniz bu plani kullanin. Bundan daha fazla lam
kullaniyorsaniz misteri destegine danisin. Size 6zellestirilmis bir plan saglayabilirler. Ayrica bkz. 4 Temizlik ve bakim.

‘ Haftada 300'den fazla lam boyuyorsaniz asadida yildizla isaretlenmis gorevleri daha sik yerine
getirin.

Her GUn

« Durum Ekrani boltimiindeki Islem Sirasi ve Uyari Bashigi 6gesini inceleyin ve gerekli Temizlik ve bakim
islemlerini yapin. Bunu is giini boyunca isleme modiiltine donduguntz her seferde tekrarlamalisiniz.

Gerektiginde (isleme modiiliiniin BOND Kontroloriine baglh oldugundan emin
olun)

« Bulk DI Water Container't (Toplu DI Su Kahi) yeniden doldurma

« Bulk Alcohol Container'i (Toplu Alkol Kabr) yeniden doldurma

« Bulk Reagent Container’lari (Toplu Reaktif Kabi) yeniden doldurma

 Atik Kaplarini bosaltma

Haftada Bir

« ARC Module'lerin (ARC Modiill) i¢ ylizeyini silme
 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sirasi) ylzeylerini silme

e Emme Kabini temizleme

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 10
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4 Temizlik ve bakim

2 Ayda Bir
e Emme Kabini degistirme (3400 lam)
» Lam Cekmecesi Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Bosaltma GCekmecesi Alim Filtresini temizleme*
« Yikama/Hazirlama istasyonlarini temizleme*
 Karter Tepsisini temizleme*
 Digylzeyleritoz aliciyla veya bezle silme

« Barkod Tarayicisini (Kaputtaki) hav birakmayan ve DI water (DI su) ile nemlendirilmis bir bezle temizleme

6 Ayda Bir (veya isleme modiilii 14 giinden uzun siiredir beklemedeyse)

Atk kaplari da dahil olmak Uzere tiim toplu kaplari temizleme

« Eltipi barkod tarayicisini (BOND Kontroldriine bagli olan) hav birakmayan ve DI water (DI su) ile nemlendirilmis
bir bezle temizleme

8 Ayda Bir/7500 lam

» BOND-PRIME ARC Refresh Kit'i (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma (Mixing Well Plate'i (Karistirma
Kuyucugu Plakasi) ve ARC Covertile'lar degistirme)

Islem Sirasinda bildirim gérdigiiniizde
» BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma

‘ Kullanim sayisi 17 ile 23 arasinda oldugunda ARC Module'ler (ARC Moddilli) temizlenmelidir.

Temizlik ve bakim gorevlerinin tam listesi igin bkz. 4 Temizlik ve bakim.

@ Sonraki sayfayi yazdirip kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrica BOND-PRIME Wash Solution
Concentrate, ERT, ER2 ve Dewax Solution lot numaralarini kaydedehilirsiniz.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 11
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4 Temizlik ve bakim

41.3  Temizlik ve bakim kontrol listesi

GUNLUK/GEREKTIGINDE

islem Sirasini ve Uyari Bashgini inceleme

Gerektiginde toplu kaplar doldurma/bosaltma
BOND-PRIME Wash Solution Concentrate lot numarasi
ER1 lot numarasi

ER2 lot numarasi

Dewax Solution lot numarasi

HAFTADA BIR
ARC Module'lerin (ARC Modiill) ig ylizeyini silme ]
Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC ]
Sirasi) ylizeylerini silme
Emme Kabini temizleme (|
2 AYDA BIR
Emme Kabini degistirme (3400 lam) ]
Lam Gekmecesi Pargalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini Ol
ve Bosaltma Gekmecesi Alim Filtresini temizleme*
Yikama/Hazirlama Istasyonlarini temizleme* Ol
Karter Tepsisini temizleme* ]
Dig yiizeyleri temizleme L]
Barkod Tarayicisini (Kaputtaki) temizleme (|
6 AYDA BIR
Tiim toplu kaplari ve atik kaplarini temizleme [l
El tipi barkod tarayicisini (BOND Kontroloriindeki) O
temizleme
8 AYDA BiR/7500 lam
BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND PRIME ARC O
Yenileme Kiti) kullanma
BILDIRIM
BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) | * Gerekirse bu gorevleri daha sik yerine getirin.
kullanma

tarihinde baslayan ve tarihinde biten hafta, ayl

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 12
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4 Temizlik ve bakim

4.2 DI Water (DI Su) Kabini yeniden doldurma

DI Water (DI Su) Kabi, Toplu Kap Kabininin solunda yer alir.

@ 1. DIWater (DI Su) Kabini gikarin.
a. DI Water (DI Su) digmesine basin.

b. Kabrisleme modiiliinden gekerek gikarin.

UYARI: DI Water (DI Su) Kabini kaldirirken iki
elinizi birden kullanin.
e @ DI Water (DI Su) kullanilabilmesi igin kabi
hizlica geri yerlestirin.

7. DI Water (DI Su) Kabinin kapagini gikarin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 971.7500.530 A09 113
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4 Temizlik ve bakim

3. Dolum gizgisine ulasana kadar kaba DI Water (DI Su)
doldurun.

4. DI Water (DI Su) Kabinin kapagini yerine takin.

5. Dolu DI Water (DI Su) Kabini yerine yerlestirin.
a. Iki elinizi birden kullanarak DI Water (DI Su) Kabin
isleme modulindn icindeki yerine yerlestirin.
b. Kabin yerine kilitlendigini dogrulamak igin klik sesi
duymaya calisin.

Kabin tam olarak yerlestirildiginden emin olun. Bunun
yapiimamasi Preload Drawer'da (On Yiikleme Gekmecesi)
lamlarin reddedilmesine neden olabilir.
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4 Temizlik ve bakim

4.3 Alcohol (Alkol) Kabini yeniden doldurma

@ Bu prosedire baslamadan once isleme moduliinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

1. Bakim 6gesine dokunun.

Durum On Yiikle

n

7. Alkolii yeniden doldur 6Gesinin yanindaki Kilidini Ag
digmesine dokunun.

g

@

Periyodi
LSS
£ |

& s i

ﬂ Toplu Reakif Kabi

Bulk Alcohol Container't (Toplu Alkol Kabi) doldurmanizi isteyen
bir acilir pencere goriintilenecektir.

Toplu Alkol Kabi doldurma

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 115
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4 Temizlik ve bakim

. —
S e e T
.

A\

|
|
[
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Kabin kilidi agildiginda bir klik sesi duyacaksiniz. Yalnizca 30

saniye boyunca kilidi acik kalacaktir.

3. Kabin Gstiini kendinize dogru cekin.

4. Kap bashgini agin.

5. Alcohol'u (alkol) toplu kabin maksimum dolum gizgisine

kadar doldurun.
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4 Temizlik ve bakim

6. Kap bashgini kapatin.

/. Kabrisleme modiiliinin igine itin.

8. Kapat 6gesine dokunun.

Toplu Alkol Kabi doldurma

Isiniz bitiginde Toplu Alkol Kab

Kapatin

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 17
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4 Temizlik ve bakim

4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kaplari yeniden

doldurma

@ Bu prosediire baslamadan once isleme modiltinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

T o 7e: /99 " o I8
WWWWWWW prrerh s i soien
gmie ey e
[ ] i [
L

BOND-PRIME fE27224

Epitope Retrieval
Solution 1

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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BOND-PRIME su Lotu Takip Edilen Toplu Kaplara sahiptir:
 Dewax Solution
e ER1
e ER2

« Wash Concentrate (Wash Konsantresi)

1. Lot numarasi takibinin gergeklesmesi igin besleme
sisesindeki barkodu tarayin.

@ Lazeri etkinlestirmek icin elinizi tarayicinin
onunde sallayin. Lazeri sige tzerindeki 2D
barkodun Uzerine konumlandirmak igin

sisenin yansimasini da (Kaputta)
kullanabilirsiniz.

7. Kapat 6gesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

Kabin kilidi agildiginda bir klik sesi duyacaksiniz. Yalnizca 30
saniye boyunca kilidi acik kalacaktir.

3. Kabin Ustlini kendinize dogru gekin.

4. Kap bashgini agin.

[
e, —— e
- . Siseyiagin ve laboratuvar prosediirlerine uygun sekilde
— kurcalama onleyici conta halkasini atin.

BOND-PRIME 22

Epitope Retrieval
Solution 1
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4 Temizlik ve bakim

6. Cozeltiyi toplu kaplarin maksimum dolum gizgisine kadar
doldurun.

‘ Herhangi bir reaktifi suyla SEYRELTMEYIN.
UYARI: Dokilmeyi onlemek igin, isleme
moddltinden uzaktayken Bulk Reagent

Container'lari (Toplu Reaktif Kabr) YENIDEN
DOLDURMAYIN.

/. Kap bashgini kapatin.

8. Kutuyu tekrar isleme moddilinin igine itin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09 120
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4 Temizlik ve bakim

4.5 Atk Kaplarini bosaltma
‘ c UYARI: isleme modiiltiine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani

kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Atik Kaplari, Toplu Kap Kabininin saginda yer alir.

1. Atik kabini gikarin.

a. Atik digmesine basin.

b. Kabr isleme modiiliinden gekerek gikarin.

UYARI: Atik kaplarini kaldirirken iki elinizi
birden kullanin.

2. Atik Kabinin kapagini cikarin.
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4 Temizlik ve bakim

3. Kabin igerigini laboratuvar prosediirlerinize uygun sekilde
bosaltin. Atik kapasitesi olmast icin kabi hizlica isleme
modulune geri yerlestirin.

‘ Tehlikeli atik ornegi gosterilmektedir.

UYARI: Atidi laboratuvar tesisi igin gegerli olan
tim proseddrlere ve devlet diizenlemelerine
uygun sekilde atin.

4. Atk Kabi kapagini yerine takin.

5. Atk Kabini yerine yerlestirin.

a. Atik Kabini isleme modultndeki yerine yerlestirin.

b. Kabin yerine kilitlendigini dogrulamak igin klik sesi
duymaya calisin.

Kabin tam olarak yerlestirildiginden emin olun. Bunun
yapiimamasi Preload Drawer'da (On Yiikleme Gekmeces)
lamlarin reddedilmesine neden olabilir.
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4 Temizlik ve bakim

4.6  BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME
Temizlik Kiti) kullanma

Gerekirse:
4.2 DI Water (DI Su) Kahini yeniden doldurma
« 4.3 Alcohol (Alkol) Kabini yeniden doldurma
e 4.4 otu Takip Edilen Toplu Kaplari yeniden doldurma
o 4.5 Atik Kaplarini bosaltma

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) onceden planlanamaz.

@ Bu prosedire baglamadan once isleme modultinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti)

L sias! ISLEM SIRASI calistirma vakti geldiginde islem Sirasinda bir mesaj
gorintdlenir. Kullanim sayisi 17 ile 23 arasinda oldugunda ARC
Module'ler (ARC Modiilii) temizlenmelidir.

0 ARC Modiilli temizligi zamani geldi
= Yakin nda BOND-PRIME Temizlik Kiti a
cal \|§;t|| m 8)

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) BOND
Kontroldre kaydedilmelidir (BOND 7 Kullanim Kilavuzuna bakin).

Temizlik tamamlanana kadar bazi ARC Module’ler (ARC
Modiill) devre disi kalacak.

Temizlik baslatmadan once Preload Drawer'da
(On Yiikleme Gekmecesi) ve Bosaltma

Cekmecesinde lam olmadidindan emin olun.

Ag 1. BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti)
iceren Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) alin.
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4 Temizlik ve bakim

1 12 13 u

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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7. Reagent Container (Reaktif Kabi) Bagligini agin. Baslik
acildiginda bir klik sesi duyacaksiniz.

3. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) isleme modiiline
yerlestirin.
a. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) isleme modiiltine
goturun.
b. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'un
(Reaktif Platformu) igine itin.

C. Tepsinin dogru yerlestirildigini dogrulamak icin klik sesi
duymaya galigin.

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti), Reaktif
ekraninda gorintdlenir.

4. BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti)
Galistir 6gesinin yanindaki Planla 6gesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim
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Planla dugmesi devre digi birakilir ve digmenin yanindaki
durum simgesi planlamanin sirmekte oldugunu belirtir.

Planla diigmesi devre disi kalip donen tekerlek goriinir hale
geldikten sonra yeni lamlari Preload Drawer'a (On Yiikleme
Cekmecesi) yiikleyebilirsiniz.

Planlaniyor. .

]
-

Temizlik isleminin bitmesine kalan sire dakika cinsinden
gosterilir.

Tamamlandi: 1 dk

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti)
tamamlandiginda Planla diigmesi etkinlesir ve kitin tekrar
tamamlanmasi gerekene kadar kag lam iglenebilecegi
gorlntdlenir.

5. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) gikarin.
a. Reagent Lane (Reaktif Hattr) LED'inin kirmizi yandigini
(artik kullanimda olmadigdini belirtir) kontrol edin.

b. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'dan
(Reaktif Platformu) gikarin.
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4 Temizlik ve bakim

& @ 6. Reagent Container (Reaktif Kabi) Bashgini kapatin. Baglik
\ sabitlendiginde bir klik sesi duyacaksiniz.

é /. Reagent Container'lari (Reaktif Kabr) 2°C - 8°C'de saklayin.
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4 Temizlik ve bakim

4.7 Bakimi Baslatma

Calisma Yiizeyine erismek, Bulk Reagent Container'lari (Toplu Reaktif Kabi) temizlemek, Emme Kabini degistirmek
veya BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanmak igin Bakimi baslatma prosediiriinii
kullanin.

@ Bu proseddre baslamadan once igleme modiilinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.7 Oturum
agma ve kapatma.

1. Durum 6gesine dokunun.

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. Bakim 6gesine dokunun.

On Yiikle

8 & &
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4 Temizlik ve bakim

4. Bakimi Baglat 6Gesine dokunun.

o ¥

s B Slamzoms

Periyodik Bakim

0 <ok, i R Bk baslaima
Keput il durumu -
Sam yapmak i alisma Yzeyine erisin

<
&
v

éindan Bitt oesine dokurun

Toplu Reakif Kabi Temi

Kaplargeri verestr

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 6desine dokunduktan sonra, isleme modilu Calisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken

bir bekleme siiresi olacaktir.

@ Bakim baslatildiginda igleme modiilii
otomatik olarak tlim ARC Module'leri (ARC

Modiill) agar.

@ Alkoli yeniden
Kildin Ag oesie

'BOND-PRIME Tes

olarak degisecektir.

| Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

< Seleyentaama
Topla Reakit Kabi Temi
o :
el st e

6. Kaputu agin.
N
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4 Temizlik ve bakim

4.8  ARC Module'lerin (ARC Modiilt) ic yuzeyini
silme

UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

s Bm 1. Durum 6gesine dokunun.
e p % )
9 9 % X

O Yikle Bogalt Re

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. Bakim dgesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

4. Bakimi Baglat 6Gesine dokunun.

Periyodik Bakim

0 <ok, i R Bk baslaima
Keput il dur -
Belum yapmak in alisma Yzeyie eisin

<
&
v

éindan Bitt oesine dokurun

Toplu Reakif Kabi Temi

Kaplargeri verestr

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 6desine dokunduktan sonra, isleme modilu Calisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken

bir bekleme siresi olacaktir.
@ Bakim baslatildiginda igleme modiilii
otomatik olarak tlim ARC Module'leri (ARC
Modiill) agar.

olarak degisecektir.

T | Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
o e e ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

Bakim durdur

Periyo
S
o :

Kaplan geri erestr

A‘ & 6. Temiz, hav birakmayan bir bezi %70 etanol gozeltisiyle
& nemlendirin.
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4 Temizlik ve bakim

Partikdilleri veya kalintiyl gidermek igin ARC Module'ii (ARC

A A\

X 24
Modiill) arkadan éne dogru silin. Covertile't silmeyin, aksi
takdirde Covertile Contasi hasar gorebilir.

/. Artik Calisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu

kapatin ve bu prosedure devam edin.

8. Bakimi durdur 6gesine dokunun.

9. Evet dgesine dokunun.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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4 Temizlik ve bakim

Isleme modilii klinik galismaya dénmeye hazirlanirken bir
bekleme suresi vardir.

Bakimi durdurdugunuzda isleme modulu otomatik olarak ARC
Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 132

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Temizlik ve bakim

4.9  Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC
Bank (ARC Sirasi) yuzeylerini silme

UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

fedder o 1. Durum 6gesine dokunun.

e 4
¥ ol WV
Jd S b A

O Yikle Bogalt

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. Bakim dgesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

Bakim

Kaput Kilidi durumu
Bakim yapmak i Galisma Yozeine eisn

ARC Yenileme Kitini Degistir

éindan Bitt oesine dokurun

Toplu Reakif Kabi Temi

Kaplargeri verestr

Bakimi baslatmak istediginizden emin misiniz?

Alkoli yeniden

Toplu Reakit Kabi Temi

Kaplan geri erestr

Bakim durdur

A /A

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9
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4. Bakimi Baglat 6Gesine dokunun.

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 6desine dokunduktan sonra, isleme modilu Calisma

Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken

bir bekleme siiresi olacaktir.

‘
|

Bakim baslatildiginda igleme modiilii
otomatik olarak tlim ARC Module'leri (ARC
Modiill) agar.

Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik
olarak degisecektir.

6. Tim reagent tray'leri (reaktif tepsisi) Reagent Platform'dan
(Reaktif Platformu) ¢ikarin.
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4 Temizlik ve bakim

/. Temiz, hav birakmayan bir bezi %70 etanol ¢ozeltisiyle
nemlendirin.

8. Reagent Platform (Reaktif Platformu) tizerindeki her bir
hattin ylzeyini hav birakmayan bir bezle silin.

9. Her iki Yikama Robotunun da raylarini silin.

Aﬁ 10. Artik Galisma Yiizeyine erigsmeniz gerekmiyorsa Kaputu

kapatin ve bu prosedure devam edin.
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4 Temizlik ve bakim

17. Bakimi durdur 6gesine dokunun.

Periyodik Bakim

Periyodic akumi tamariadiGinzda Bakim drdur ogsinedokunun

Kaput Kildi durumu
Sakim yapmak i Galtima Yzeyine eiin

ARC Yenileme Kitini Degistir

Toplu Reakit Kabs Temi

indan Bitt ogesine dokun

Kiiini Ag

I X

Bakimi durdurmak istediginizden emin misiniz?

ediyor Bu iglem birkag dakika

il

17 Evet 6gesine dokunun.

Isleme modiilii klinik galismaya dénmeye hazirlanirken bir
bekleme suresi vardir.

Bakimi durdurdugunuzda isleme moduilu otomatik olarak ARC
Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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4 Temizlik ve bakim

410 Emme Kabini temizleme

UYARI: Isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosediire baslamadan once isleme modiltinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

1. Durum Ggesine dokunun.

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

* Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. Bakim dgesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

4. Bakimi Baglat 6Gesine dokunun.

@ Alkolii yeni
Kidin Ag o Toplu Alol Kabt dourun,

'BOND-PRIME Temi
Tems

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 6desine dokunduktan sonra, isleme modilu Calisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken
bir bekleme suresi olacaktir.

@ Bakim baslatildiginda igleme modiilii
otomatik olarak tlim ARC Module'leri (ARC

Bakimi baslatmak istediginizden emin misiniz?

Modiill) agar.

olarak degisecektir.

6 e | Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

6. Robot Kafasinin tizerindeki Emme Kabini bulun.

DIKKAT: Emme Kabinin isleme modiiliiniin
icine dismesini onlemek igin High-Speed
Robot'u (Yiiksek Hizll Robot) Reagent
Platform’'un (Reaktif Platformu) tizerinden
dikkatlice hareket ettirin.
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4 Temizlik ve bakim

/. Emme Kabini Robot Kafasindan gikarin.

8. Temiz, hav birakmayan bir bezi %70 etanol ¢ozeltisiyle
nemlendirin.

9. Kalinti vaksi gidermek icin Emme Kabini esnetin, ardindan
vaks kalintisi kalmayana kadar hav birakmayan bezle
temizleyin. Kiigtk delikte herhangi bir tikaniklik
olmadigindan emin olun.

n 10. Emme Kabini Robot Kafasina yerlestirin.

o

-
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4 Temizlik ve bakim

17. Artik Galisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu

kapatin ve bu prosedire devam edin.

172. Bakimi durdur 6gesine dokunun.

BAKIM

@ Alkoli yeniden doldur

Periyodik Bakim e drdr
[k e ————
Kaput il durama e
5 o
S n :

13. Evet 6gesine dokunun.

Bakimi durdurmak istediginizden emin misiniz?

Isleme modiili klinik galismaya donmeye hazirlanirken bir
bekleme suresi vardir.

Bakimi durdurdugunuzda isleme modiili otomatik olarak ARC
Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

ediyor Bu iglem birkag dakika

il

140

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Temizlik ve bakim

4117 Emme Kabini degistirme

Her 3400 lamda hir veya 2 ayda bir (hangisi once gergeklesirse) Emme Kabini degistirin.

Emme Kabinin isleme modiiliiniin igine diigmesini dnlemek igin High-Speed Robot'u (Yiksek Hizli Robot) Reagent
Platform’un (Reaktif Platformu) lizerinden dikkatlice hareket ettirin.

UYARI: isleme modiiline bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosedire baglamadan once isleme modultnde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

1. Durum 6gesine dokunun.

0 ‘/ 7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina

% bakin:
« slenmekte olan (isleniyor) lam yok

* Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Gekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrant.
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4 Temizlik ve bakim

3. Bakim 6gesine dokunun.

Durum On Yikle Bosatt Reakifler Bakm

g e L e
g9 9 9 T X

4. Bakimi Baglat 6gesine dokunun.

Toplu Reakif Kabi Temi

kaplan e vrests

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 0gesine dokunduktan sonra, isleme moduli Galisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken
bir bekleme suresi olacaktir.

@ Bakim baslatildiginda isleme modiili
otomatik olarak tim ARC Module'leri (ARC

Bakimi baslatmak istediginizden emin misiniz?

Modiilii) agar.

olarak degisecektir.

| Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

-
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4 Temizlik ve bakim

6. Emme Kabini bulun.

/. Emme Kabini gikarin.

a. Emme Kabini Robot Kafasindan ayirin.

b. Emme Kabini laboratuvar prosediirlerine uygun sekilde
atin.

8. Yeni Emme Kabini takin.

a. Emme Kabini ambalajindan gikarin.

b. Emme Kabini Robot Kafasina takin.

9. Emme Kabini Degistir 6gesinin yanindaki Bitti 6gesine
dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

10. Artik Galisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu

kapatin ve bu prosedire devam edin.

BAKIM

@ Alkolii yeniden doldur
Kidin Ag oge

4

& -

17. Bakimi durdur 6gesine dokunun.

12 Evet 6gesine dokunun.

Isleme modiili klinik galismaya donmeye hazirlanirken bir

bekleme suresi vardir.
Bakimi durdurdugunuzda isleme modiili otomatik olarak ARC

Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

Bakim durdurma slem devam ediyor. Bu iglem birkag dakika
sirebil

144
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4 Temizlik ve bakim

412 Lam Cekmecesi Parcalarini, Atik Giderlerini ve
Karterlerini ve Alim Filtresini temizleme

UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosedire baslamadan once isleme modulinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
acma ve kapatma.

Lam Cekmecesi Parcalarini Temizleme

akifler Bakim

)

1. Durum Ggesine dokunun.

On Yikle Bogaht Re
~ 4
¥. {] <o
S 4§

<]

0 / 7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.
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4 Temizlik ve bakim

3. Bakim 6gesine dokunun.

Durum On Yikle Bosatt Reakifler Bakm

g e L e
g9 9 9 T X

4. Bakimi Baglat 6gesine dokunun.

Toplu Reakif Kabi Temi

kaplan e vrests

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 0gesine dokunduktan sonra, isleme moduli Galisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken
bir bekleme suresi olacaktir.

@ Bakim baslatildiginda isleme modiili
otomatik olarak tim ARC Module'leri (ARC

Bakimi baslatmak istediginizden emin misiniz?

Modiilii) agar.

olarak degisecektir.

| Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

-
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4 Temizlik ve bakim

6. Lam On Yiikleme ve Bosaltma Gekmecelerini agin.

Lam Cekmecesi Parcalarina erisilebilir.

/. Lam Gekmecesi Pargalarini Preload Drawer'dan (On
Yiikleme Cekmecesi) gikarin.

a. Kilitleme kollarini yukari gekin.

b. Pargayi cekmeceden kaldirarak gikarmays
kolaylastirmak icin on paneldeki tirnak ¢ikintisini
kullanin.

C. Lam Cekmecesi Pargasini Preload Drawer'dan (On
Yiikleme Gekmecesi) gikarin.
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4 Temizlik ve bakim

8. Lam Cekmecesi Parcgasini Bosaltma Cekmecesinden
cikarin.

a. Kilitleme kollarini yukari gekin.

b. Pargayi gekmeceden kaldirarak gikarmay
kolaylastirmak igin 6n panelde bulunan tirnak gikintisini
kullanin.

c. Lam Gekmecesi Pargasini Bosaltma GCekmecesinden
cikarin.

9. Parcalari ilik sabunlu suyla yikayin.

10. Akan suyla iyice durulayin.

17. Ayniisleme modiiliine geri takmadan Gnce tamamen
kurumalarini bekleyin.
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4 Temizlik ve bakim

Atik Giderlerini ve Karterlerini Temizleme

A

\

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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12. Temiz, hav birakmayan bir bezi %70 etanol gozeltisiyle
nemlendirin.

13. Atik Giderlerini hav birakmayan bir bezle silin. Agilan
cekmecelerden Lam Gekmecesi Parcalari cikarilarak Atik
Giderlerine erigilebilir.

14 Karterleri hav birakmayan bir bezle silin. Karterler, On
Yikleme ve Bosaltma Cekmecelerinin altinda ve arkasinda
yer alir. Cekmeceler tam olarak agildiktan sonra bunlara
Galisma Yuzeyi araciligiyla erisilebilir.
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4 Temizlik ve bakim

Alim Tupunu ve Filtresini temizleme

AA 7 7

1 Karterler
2 Bosaltma Cekmecesi Alim Tupu
3 Alim Filtresi

15. Filtreli Aim Tiipiini dirsekten dénddiriin.

16. Turuncu mansonu bastirarak Alim Tiipiin ve Filtresini
cikarin.
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4 Temizlik ve bakim

17/. Gerekirse Alim Tiiplini ve Filtresini temiz suyla yikayin.

18. Filtrede kit olmadigini dogrulayin.

19. Filtreli Aim Tipiini turuncu mansonun igine geri takin ve
tam olarak iceri ittiginizden emin olun.
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4 Temizlik ve bakim

20). Filtreli Ahm Tiptini asil konumuna déndirin.

Bosaltma Cekmecesindeki Lam Gekmecesi Pargasinin
hizalanmasina engel olmamasi igin Alim Tipinin dogru
takildigindan emin olun.

2. Lam Cekmecesi Pargalarini yerine takin.

a. Her bir Lam Gekmecesi Pargasini takin ve sikismadan
girintilere tam olarak yerlestirildiklerinden emin olun.

b. Parcalari otomatik olarak hizalamak ve iyi uymalarini
sa@lamak icin parcalari taktiktan sonra kilitleme kolunu
kapatin.

DIKKAT: Birden fazla parcayi
temizliyorsaniz, dogru parcanin dogru
cekmeceye ve dogru isleme moddline
yerlestirildiginden emin olun. Parcalar
isleme moddilleri arasinda
degistiremezsiniz.

272.Lam On Yiikleme ve Bosaltma Cekmecelerini kapatin.

b2 B
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4 Temizlik ve bakim

73. Artik Calisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu

kapatin ve bu prosedire devam edin.

BAKIM

0

@

24 Bakimi durdur 6gesine dokunun.

Alkoli yeniden doldur
Kidin Ag o3

Temid
Periyodik Bakim ey
Pery Bakam durdur ogesin dokunun

i Ak

25. Evet 6gesine dokunun.

Isleme modiili klinik galismaya donmeye hazirlanirken bir

bekleme suresi vardir.
Bakimi durdurdugunuzda isleme modiili otomatik olarak ARC

Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

Bakim durdurma slem devam ediyor. Bu iglem birkag dakika
sirebil

153
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4 Temizlik ve bakim

4.13 Yikama/Hazirlama Istasyonlarini temizleme

UYARI: Isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosediire baslamadan once isleme modiltinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

s Bm 1. Durum 6gesine dokunun.
e p % )
9 9 % X

O Yikle Bogalt Re

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

* Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. Bakim dgesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

Periyodik Bakim

Kaput Kilidi durumu

Toplu Reakif Kabi Temi

Bakim yapmak i Galisma Yozeine eisn

éindan Bitt oesine dokurun

<
&
v

Kaplargeri verestr

Alkoli yeniden

Bakimi baslatmak istediginizden emin misiniz?

Toplu Reakit Kabi Temi

Kaplan geri erestr
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4. Bakimi Baglat 6Gesine dokunun.

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 6desine dokunduktan sonra, isleme modilu Calisma

Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken

bir bekleme siiresi olacaktir.

‘
|

Bakim baslatildiginda igleme modiilii
otomatik olarak tlim ARC Module'leri (ARC
Modiill) agar.

Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik
olarak degisecektir.
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4 Temizlik ve bakim

6. Calisma Yizeyi tizerindeki Yikama/Hazirlama istasyonu
konumlarini (1, 2 ve 3) bulun.

High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot)
veya Yikama Robotlari sizi engelliyorsa,
Yikama/Hazirlama istasyonlarina daha

kolay erismek icin bunlari nazikge hareket
ettirebilirsiniz.

1 Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazirlama
Istasyonu)

2 Yikama Robotu Yikama istasyonlari

3 ARC Probe Wash Station’lari (ARC Probu Yikama
Istasyonu)

A‘ Q /. Temiz, hav birakmayan bir bezi %70 etanol gozeltisiyle
Q nemlendirin.

Istasyonlarinin yalnizca Ust yzeylerini temizleyin.

c DiKKAT: Pamuklu cubuk kullanmayin.

1 Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazirlama
Istasyonu)

/ﬁ;}\ & /I\ % 8. Havb|rakmayan birbezI?Y|kg.ma/H§zA|rIam.a

2 Yikama Robotu Yikama istasyonlari

3 ARC Probe Wash Station’lari (ARC Probu Yikama
Istasyonu)
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4 Temizlik ve bakim

9. Artik Calisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu

kapatin ve bu prosedire devam edin.

10. Bakimi durdur 6gesine dokunun.

BAKIM

@ Alkoli yeniden doldur

Periyodik Bakim e drdr
[k e ————
Kaput il durama e
5 o
S n :

17. Evet 6gesine dokunun.

Bakimi durdurmak istediginizden emin misiniz?

Isleme modiili klinik galismaya donmeye hazirlanirken bir
bekleme suresi vardir.

Bakimi durdurdugunuzda isleme modiili otomatik olarak ARC
Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

ediyor Bu iglem birkag dakika

il
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4 Temizlik ve bakim

414 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME
ARC Yenileme Kiti) kullanma

BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) asagidakilerin yenisini igerir:
 Covertile'lar
« Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu Plakas).

Her 7500 lamda hir veya 8 ayda bir (hangisi once gergeklesirse) ARC Refresh Kit (ARC Yenileme Kiti) kullanin. Her bir
IHC tekli boyamasi, Covertile kullanim omri igin bir kullanim olarak sayilir. Her bir ISH hibridizasyonu iki kullanim
olarak sayilir. Lam basina maksimum kullanim iki ile sinirlandiriimistir. Asagidaki tabloda lam tipi igin lam sayimi

esdegeri belirtiimektedir.
Lam tipi Lam sayimi esdegeri

[HC lami 1
ISH lami 2
Multiplex 2 ila 6 2

UYARI: isleme modiiline bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosedire baslamadan once isleme modiliinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

Dunum On Yikle Bogalt

) ke e 1. Durum 6gesine dokunun.
£ g <o )
d U 9 % X
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4 Temizlik ve bakim
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7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

3. Bakim 6gesine dokunun.

4. Bakimi Baglat 6gesine dokunun.

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 6gesine dokunduktan sonra, isleme modiili Calisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken
bir bekleme siresi olacaktir.

Bakim baslatildiginda isleme moddili
otomatik olarak tim ARC Module'leri (ARC

Modiill) agar.
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4 Temizlik ve bakim

Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

olarak degisecektir.

6. ARC Refresh Kit (ARC Yenileme Kiti) barkodunu tarayin.

@ Tarama yalnizca Bakim Modunda kabul
edilir.
@ ARC Refresh Kit'in (ARC Yenileme Kiti)
taranmasi, boyama baslamadan once

Covertile’larin DI Water (DI Su) ve BOND-

PRIME Wash Working Solution ile
temizlenmesini saglar.

/. Covertile'lari gikarin.
a. ARC Module Latch'i (ARC Modiili Mandali) asagi iterek
Covertile'a erigimi kolaylastirin.
X 24 b. Covertile Bagparmak Yerini nazikge ileriye ve ARC
Module lid'inin (ARC Moddilu bashgi) sadina dogru gekin.
c. Covertile kancasini ¢ikarin ve Covertile't ARC
Module'den (ARC Modiilli) gikarin.
@ d. Covertile'i laboratuvar prosediirlerine uygun sekilde atin.
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4 Temizlik ve bakim

8. Mixing Well Plate’i (Karigtirma Kuyucugu Plakast) gikarin.

a. Mixing Well Plate'i (Karistirma Kuyucugu Plakast) yukari
kaldirin.

b. Mixing Well Plate'i (Karistirma Kuyucugu Plakast)
laboratuvar proseddrlerine uygun sekilde atin.

UYARI: Mixing Well Plate’i (Karistirma
Kuyucugu Plakasi) gikarirken ve

atarken sivi dokilmesini onlemeye
dikkat edin.

9. Eldivenlerinizi gikarin ve laboratuvar prosedirlerine uygun

sekilde atin. Yeni eldivenler takin.

10. Yeni Mixing Well Plate’i (Karistirma Kuyucugu Plakasi)
takin.

a. Mixing Well Plate'i (Karistirma Kuyucugu Plakast)
ambalajindan cikarin.

b. Mixing Well Plate'i (Karistirma Kuyucugu Plakasi) Mixing
Block'a (Karistirma Blogu) yerlestirin.

Tutucu igerisine duz oturdugu surece, Mixing Well Plate’in
(Karistirma Kuyucugu Plakasi) Mixing Block'a (Karistirma
Blogu) yerlestirilme yoni onemli degildir.
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4 Temizlik ve bakim

Covertile'| tutmak igin bagparmak yerini kullanin. Parmaginizi
ist plakanin tizerine temas ETTIRMEYIN.

‘ @ 171. Yeni Covertile'lari takin.
) 4 ; \/\@ a. Covertile Kancasini ARC Module'in (ARC Modiili)

arkasina takin.

b. Covertile ARC Module (ARC Modiilii) igine oturana kadar
Covertile Bagparmak Yerini nazikge itin.

c. ARC Module Latch’i (ARC Moddili Mandalr) yukariya itin.

é 12 Kaputu kapatin.

3. Bakimi durdur 6gesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

14. Evet 6gesine dokunun.

Bakimi durdurdugunuzda isleme modili otomatik olarak
ARC Module'leri (ARC Moddilli) kapatir.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 163

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Temizlik ve bakim

415 Bulk DI Water Container't (Toplu DI Su Kabi)
temizleme

DI Water (DI Su) Kabi, Toplu Kap Kabininin solunda yer alir.

@ 1. DI'Water (DI Su) Kabini gikarin.

a. DI Water (DI Su) digmesine basin.
b. Kabr isleme modiiliinden gekerek gikarin.

UYARI: DI Water (DI Su) Kabinr kaldirirken iki
elinizi birden kullanin.
e DI Water (DI Su) kullanilabilmesi icin kabi
i hizlica geri yerlestirin.

7. DI Water (DI Su) Kabinin kapagini gikarin.
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4 Temizlik ve bakim

3. lcerigini laboratuvar tesisi igin gecerli olan tim
proseddrlere ve devlet diizenlemelerine uygun sekilde atin.

4. DI Water (DI Su) Kabini temizleyin.

a. DI Water (DI Su) Kabini geyregdine kadar ilik sabunlu
suyla doldurun.

b. Kaba bash{i takin ve kisa bir siire kabi galkalayin.

% C. Kabin igerigini laboratuvar prosedirlerinize uygun
sekilde bosaltin.

5. Deterjani gidermek igin DI Water (DI Su) Kabini durulayin.

Y ” o cevretine kad
= ¢ a.
i_ @ . ‘ ﬁ;\(/jv(j;[jeurrﬁ[;IVSu) Kabini geyredine kadar DI Water (DI Su)
A X o b. Kaba bash{i takin ve kisa bir siire kabi galkalayin.
(- > C. Kabin igerigini laboratuvar prosedirlerinize uygun

sekilde bosaltin.

6. DI Water (DI Su) Kabini doldurun ve DI Water (DI Su)
Kabinin kapagini takin.
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4 Temizlik ve bakim

A 6kg /. Dolu DI Water (DI Su) Kabini yerine yerlestirin.

a. Iki elinizi birden kullanarak DI Water (DI Su) Kabini
isleme modulunin igindeki yerine yerlestirin.

b. Kabin yerine kilitlendigini dogrulamak igin klik sesi
duymaya calisin.

Kabin tam olarak yerlestirildiginden emin olun. Bunun

apilimamasi Preload Drawer'da (On Yiikleme Gekmecesi

: f@/ Iy p cload (On ¢ )
| <" amlarin reddedilmesine neden olabilir.
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4 Temizlik ve bakim

416 Kilitli Bulk Reagent Container'lari (Toplu Reaktif
Kabi) Temizleme

kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

‘ f UYARI: Acik olan Toplu Kap Cekmecelerine carpmamaya dikkat edin.

@ Bu prosediire baslamadan once isleme modiltinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

‘ ﬁ UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani

i Boim 1. Durum 6gesine dokunun.

Re
L e

3 )
g 9 % X

O Yikle Bogalt

0 / 7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina

% bakin:
« islenmekte olan (isleniyor) lam yok

« Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiiklendi) ve
Bosaltma Cekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrani.
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4 Temizlik ve bakim

3. Bakim 6gesine dokunun.

Durum On Yikle Bosatt Reakifler Bakm

g e L e
g9 9 9 T X

4. Bakimi Baglat 6gesine dokunun.

Toplu Reakif Kabi Temi

kaplan e vrests

5. Evet 6gesine dokunun.

Evet 0gesine dokunduktan sonra, isleme moduli Galisma
Yizeyini bakim igin hazirlarken ve Kaputun kilidini agarken
bir bekleme suresi olacaktir.

@ Bakim baslatildiginda isleme modiili
otomatik olarak tim ARC Module'leri (ARC

Bakimi baslatmak istediginizden emin misiniz?

Modiilii) agar.

olarak degisecektir.

| Kaputun kilidi agildiginda, Bakim
ekranindaki Kaput Kilidi Durumu Kilidi Agik

-
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4 Temizlik ve bakim

6. Temiz Toplu Reaktif Kaplari 6Gesinin yanindaki Kilidini Ag
ogesine dokunun.

@ Reagent Container (Reaktif Kabi)
Kutularinin kilidi 30 saniye boyunca agik
kalir, bu sayede tiim cekmeceleri bakim

konumuna getirmek igin yeterli stireniz
olur.

Hepsini 30 saniye iginde agmaya
zamaniniz yoksa Kilidini A¢ digmesine
tekrar dokunabilirsiniz.

/. Kilitli Reaktif Kabi Kutularini agmak igin 6ne dogru gekin.

Alcohol (Alkol) ve Dewax Solution Kaplarricin

Soldaki iki kilitli kap, Alcohol (Alkol) ve Dewax Solution

|

| Kaplaridir.

& @ Kaplar diz yiizeyde dik duramadigi igin kaplari
| teker teker temizleyip geri takin.
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4 Temizlik ve bakim

Kabin iistten goriiniimii

Alcohol

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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8. Tup konektoriinin arkasindaki kutu serbest birakma koluna
basin. Klik sesi duymaniz gerekir.

9. Kabi kutudan yukari ve disari kaydirin.
UYARI: Dokulmeyi onlemek igin, isleme
moddlinden uzaktayken Bulk Reagent

Container'lari (Toplu Reaktif Kabr) YENIDEN
DOLDURMAYIN.

10. Kabi tehlikeli atik variline bosaltin.
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4 Temizlik ve bakim

DIKKAT: Alcohol (Alkol) veya Dewax (Vaks
Giderme) Kaplarini temizlemek igin su veya

deterjan KULLANMAYIN.

17. Kabi dekontamine edin:

a. Kahi az miktarda yeni Alcohol (Alkol) ile durulayarak var
olabilecek kontaminantlari giderin.

b. Kabi nazikge calkalayin.

. Tamamladiginizda kabi bosaltin.

17. Basligi kapatin ve kabi kutusuna geri yerlestirin.

13. Klik sesi duyana kadar kabi asagi itin.

14 Kutuyu kapatin.
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4 Temizlik ve bakim

15. Dewax Solution Kabi igin adim 8 ila adim 14 iglemlerini
tekrarlayin.

Baska herhangi bir Reagent Container’i (Reaktif Kabi) temizlemeniz gerekmiyorsa, bkz. Bakimi durdurma.

ERT, ER2 ve BOND-PRIME Wash Solution Concentrate Container'lar (Wash
Solution Concentrate Kabi) icin

Sagdaki 3 kap; ER1, ER2 ve BOND-PRIME Wash Solution
Concentrate Container'lardir (Wash Solution Concentrate Kabi).

@ Kaplar diz yizeyde dik duramadigi igin kaplari
teker teker temizleyip geri takin.

16. Tip konektdriiniin arkasindaki kutu serbest birakma koluna
basin. Klik sesi duymaniz gerekir.

Epitope
Retrieval 1
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4 Temizlik ve bakim

17/. Kabi kutudan yukari ve disari kaydirin.

UYARI: Dokilmeyi onlemek igin, isleme
modilinden uzaktayken Bulk Reagent

Container'lari (Toplu Reaktif Kabr) YENIDEN
DOLDURMAYIN.

18. Kabi laboratuvar prosediirlerine uygun sekilde bosaltin.

19. Kabi temizleyin:

a. Ik musluk suyu ve endustri tipi deterjan ¢ozeltisiyle
kabi geyregine kadar doldurun.

b. Kabi nazikge calkalayin.

C. Kabi laboratuvar proseddrlerine uygun sekilde bosaltin

20. Kabi durulayin:

¥ =
% ‘é% @ ‘ a. Kabi DI Water (DI Su) ile iyice durulayin.

B = b. Kabi nazikge calkalayin.
w C. Kabi laboratuvar proseddrlerine uygun sekilde bosaltin
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4 Temizlik ve bakim

27 . Kabi dekontamine edin:

a. Kabi az miktarda yeni ERT ile durulayarak var olabilecek
kontaminantlari giderin.

b. Kabi nazikge calkalayin.

C. Kabi laboratuvar proseddrlerine uygun sekilde bosaltin.

77 . Bashgr kapatin ve kabi kutusuna geri yerlestirin.

Hentliz kabi yeniden doldurmayin.

23. Klik sesi duyana kadar kabi asagi itin.

24 Kutuyu kapatin.
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4 Temizlik ve bakim

2 5. Kalan Kilitli Reaktif Kaplart igin adim 16 ila adim 24
islemlerini tekrarlayin.

Bulk Reagent Container'lari (Toplu Reaktif Kabi) yeniden doldurma

A 76. Kaplari yeniden doldurun:
4.3 Alcohol (Alkol) Kabini yeniden doldurma
e 4.4 otu Takip Edilen Toplu Kaplari yeniden

doldurma

27 . Bakimi durdur 6gesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

7 8. Evet 6gesine dokunun.

Isleme modiilu klinik galismaya donmeye hazirlanirken bir
bekleme suresi vardir.

Bakimi durdurdugunuzda isleme modiili otomatik olarak ARC
Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

Buislem birkag dakika
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4 Temizlik ve bakim

4.17 Atk Kaplarini Temizleme

UYARI: Isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Atik Kaplari, Toplu Kap Kabininin saginda yer alir.

1. Atik kabini gikarin.

a. Atik digmesine basin.

b. Kabr isleme modiiliinden gekerek gikarin.

UYARI: Bulk/Hazardous Waste container’larini
(Toplu/Tehlikeli Atik kabi) kaldirirken iki elinizi
birden kullanin.

2. Atik Kabinin kapagini cikarin.
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4 Temizlik ve bakim
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3. lcerigini laboratuvar tesisi igin gecerli olan tim
prosedirlere ve devlet diizenlemelerine uygun sekilde atin.

‘ Tehlikeli atik ornegi gosterilmektedir.

4. Atk Kabini temizleyin.

a. Ik su ve endustri tipi deterjan ¢ozeltisiyle atik kabin
ceyregine kadar doldurun.

b. Kaba bashgi takin ve kisa bir siire kabi galkalayn.

C. Kabin igerigini laboratuvar prosedurlerinize uygun
sekilde bosaltin.

5. Atik Kabini durulayin.

a. Atik Kabini geyregine kadar DI Water (DI Su) ile
doldurun.

b. Kaba bashgi takin ve kisa bir siire kabi galkalayn.

C. Kabin igerigini laboratuvar prosedirlerinize uygun
sekilde bosaltin.

6. Atk Kabi kapagini yerine takin.
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4 Temizlik ve bakim

/. Atk Kabini yerine yerlestirin.

a. Atik Kabini isleme modultndeki yerine yerlestirin.
b. Kabin yerine kilitlendigini dogrulamak igin klik sesi
duymaya ¢alisin.

Kabin tam olarak yerlestirildiginden emin olun. Bunun
yapiimamasi Preload Drawer'da (On Yiikleme Gekmecesi)
lamlarin reddedilmesine neden olabilir.
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4 Temizlik ve bakim

4.18 Karter Tepsisini temizleme

UYARI: Isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

1. Karter Tepsisini bulun.

7. Karter Tepsisinin yaninda durun ve dokiilmeyi engellemek
icin iki elinizi birden kullanarak gikarin. Gerekirse,
laboratuvar tesisiigin gegerli olan dokulme yonetimi
prosedurlerini izleyin.

& 3. Atk reaktif fazlaligini emdirerek giderin.

a. Atik reaktifin gogunlugunu kadit havlu kullanarak

‘// emdirin.

b. Kagit havlulari laboratuvar prosediirlerine uygun sekilde

@\ @ atin. Karter Tepsisindeki atigi daima tehlikeli olarak

degerlendirin.
. @ Karter Tepsisinde asir miktarda atik varsa,
Leica Biosystems Destegiyle iletisime

gecin.
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4 Temizlik ve bakim

4. Temiz, hav birakmayan bir bezi %70 etanol gozeltisiyle
nemlendirin.

5. Karter Tepsisini hav birakmayan bir bezle silin.

70%
Ethanol

0. Karter Tepsisini isleme modiiliine yerlestirin.
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419 Bakimi durdurma

Bakimi durdurmadan once asagidakilerden emin olun:

Covertile'lar mevcut

Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu Plakasi) mevcut (bkz. 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-
PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma)

Bulk Reagent Container'lar (Toplu Reaktif Kabi) yeterli hacme sahip (bkz. 4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kaplari
yeniden doldurma ve 4.3 Alcohol (Alkol) Kabini yeniden doldurma)

Lam igeren ARC Module (ARC Modiilii) yok (bkz. 5.3.3 Lamlari manuel olarak ARC Module’lerden (ARC
Moddill) geri alma)

Kaput kapali

Bu prosedire baglamadan once isleme modultinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum

agma ve kapatma.

1. Bakim Ggesine dokunun.

Durum On Yakle

8 & &

7. Bakimi durdur 6gesine dokunun.
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4 Temizlik ve bakim

3. Evet 6gesine dokunun.

Isleme modiilu klinik galismaya donmeye hazirlanirken bir
bekleme suresi vardir.

Bakimi durdurdugunuzda isleme modiili otomatik olarak ARC
Module'leri (ARC Modiilii) kapatir ve Kaputu kilitler.

Buislem birkag dakika

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 183

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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4.20 Isleme modiiltini kapatma

@ Bu prosedire baslamadan once isleme moduliinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

Durum On Yiikle Bogalt Reaktifier Bakim 1 . Durum Ogeslne dOkUﬂun
g R R S %
v A

7. Asagidaki durumlari dogrulamak igin Durum ekranina
bakin:

« Islenmekte olan (isleniyor) lam yok

* Preload Drawer'da (On Yiikleme) (Yiklendi) ve
Bosaltma Gekmecesinde (Tamamlandi) lam yok.

Bkz. 2.3 Durum Ekrant.

3. lIsleme modiiliintin giictini kapatin.

a. Bekleme gui¢ dugmesine basin.

©

Artikisleme modula gavenli bir
sekilde kapatlabilir

Acilir pencereyle isleme moduliini kapatmanin glvenli
oldugu belirtilir.

b. Kapat 6Gesine dokunun.

=
(a) ()
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4. Isleme modiiliiniin gliciini kapatin.
a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC glig anahtarini saat yoniiniin tersine dogru gevirin.
C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

UYARI: Agik konumda oldugunda Hazne Kabini
kapisina takilmamaya dikkat edin.
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4.21 Guc kaynagi sigortalarini degistirme

F1 F2 ——
1=
JE - g
00 =
| S =
- 100 - 250V~
F1 i 3AB 15A
100 - 250V~
F2 ﬂ 3AB 15A
Artk isleme modulg gavenli bir
sekilde kapatiabili
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1.

3.

Dodru sigortalara (F1, F2) sahip oldugunuzdan emin olun.

Sigortalar isleme moduluntn arkasinda yer alir.

@ Sigortalara ve arka paneldeki sebeke gtici
konektorine daha kolay erismek igin isleme

modulind hareket ettirmeniz gerekebilir.

Isleme modiiltintin glictni kapatin.
a. Bekleme gli¢ digmesine basin.

Acilir pencereyle isleme moduliini kapatmanin givenli
oldugu belirtilir.

b. Kapat 6gesine dokunun.

Isleme modiiltintin giicini kapatin.

a. Hazne Kabini kapisini agin.
b. AC glig anahtarini saat yoniiniin tersine dogru gevirin.

C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

UYARI: Acik konumda oldugunda Hazne Kabini
kapisina takilmamaya dikkat edin.
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4. Sebeke giic kablosunu ¢ikarin.

a. Sebeke gug kablosunu duvar soketinden gikarin.

b. Sebeke giig kablosunu isleme modiiliiniin arkasindan
cikarin.

@ Arka panel konektorlerine daha kolay erismek
igin isleme modliini hareket ettirmeniz

gerekehilir.

5. Sigortay atin.

a. Sigorta tutucuyu diz tornavida kullanarak saat yoninin
tersine gevirin ve isleme moduliinden gikarin.

b. Sigortay! geri doniisiim kutusuna atin.

O~y Eskisigortalari normal gope atmayin.
%& Miimkiinse geri déniistiirtin.

6. Yenisigortay takin.

a. Yeni sigortayl ambalajindan ¢ikarin.

b. Sigorta tutucuyu isleme modiiliiniin igine yerlestirin,
ardindan duz tornavida kullanarak sigorta tutucuyu saat
yonine dogru, siki olana kadar gevirin.

/. Sebeke giic kablosunu takin.

a. Sebeke gii¢ kablosunu isleme moddiltinin arkasina
takin.

b. Sebeke gli¢ kablosunu duvar soketine takin.

@ Arka panel konektorlerine daha kolay
erismek igin isleme modultnu hareket

ettirmeniz gerekebilir.
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8.

Isleme modiiltiniin giicind agin.
a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC glig anahtarini saat yoniine dogru gevirin.
C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

9. Isleme modiilii etkinlestirildiginde, Oturum Agma Ekrani
X

gorlintilenmeden once bir baslatma islemi gerceklesir. Bu
islem 8 ila 15 dakika stirer. Isleme modiili baslatilamazsa

bkz. 5.1 Baslatilamadi.

BOND-PRIME

Durum ekrani gorintulenir.

Isteniyor

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

188



5 Sorun Giderme

Sorun Giderme

Bu kisimda:

0. T BaslatlamMadl . 190
5.2 AG DG aNtISI NAtAST L. 190
5.3 Lamlari isleme moddltinden manuel olarak gerialma ... 190
5.4 ARC Module’den (ARC Mod(illi) lam pargasini GIKarMa ... .....oooi e 199

189

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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5.1  Baslatilamadi

Isleme modiiliiniin baslatilamamasinin bir gok nedeni vardir. Bunlara asagidakiler dahildir:

« Covertile ARC Module'e (ARC Modiilii) dogru sekilde takiimadi — bkz. 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit
(BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma

« Robotlarin serbestge hareket etmesi engellendi veya 6nlendi — bkz. 4.20 Isleme modiilini kapatma

 Caligma YUzeyinin arkasinda kalmig lamlar var — bkz. 5.3.2 Lamlari Calisma Yizeyinden manuel olarak geri
alma

« Mixing Well Plate (Karistirma Kuyucugu Plakasi) yok — bkz. 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME
ARC Yenileme Kiti) kullanma

« Birveya daha fazla Bulk Reagent Container (Toplu Reaktif Kabi) bos veya isleme modiiliindeki yerine dogru
sekilde yerlestirilmemis — bkz. 4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kaplari yeniden doldurma

 Ag baglantisi sorunlari — bkz. 5.2 Ag baglantisi hatasi

Sorun devam ederse musteri destegiyle iletisime gegin.

5.2 Ag badlantisi hatas

1 Isleme modiiliniin BOND Kontroloriine bagli oldugunu ve tim ag kablolarinin takili oldugunu kontrol edin.

‘ Isleme modiilleri baglanmadan Gnce BOND Kontrolori galisiyor olmalidir.

2 Isleme modiiliini yeniden baslatin.

5.3  Lamlariisleme modulunden manuel olarak geri
alma

Isleme modiilii bazen lam islemenin devam edemeyecegini ve lamlari manuel olarak geri almaniz gerektigini
belirtebilir. Lamlari agsagidaki konumlardan geri alabilirsiniz:

* Preload Drawer (On Yiikleme Gekmecesi) — bkz. 5.3.1 Lamlari manuel olarak On Yikleme ve Bosaltma
Cekmecelerinden geri alma

« Bosaltma Cekmecesi — bkz. 5.3.1 Lamlari manuel olarak On Yiikleme ve Bosaltma Cekmecelerinden geri alma
» Calisma Yizeyi — bkz. 5.3.2 Lamlari Calisma Yiizeyinden manuel olarak geri alma

« ARC Module'ler (ARC Modiilli) — bkz. 5.3.3 Lamlari manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modiill) geri alma

Lamlarin dismesinin pek gok nedeni vardir. Bunlara asagidakiler dahildir:
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« High-Speed Robot (Yiiksek Hizli Robot) lizerindeki Emme Kabinin temizlenmesi veya degistirilmesi gerekmesi.
Bkz. 4.10 Emme Kabini temizleme veya 4.11 Emme Kabini degistirme

« etiketin lama yanlis yerlestiriimesi veya lamda ikiden fazla etiket olmasi. Bkz. Lam etiketi teknik ozellikleri
« lam etiketi alaninda doku, kalinti veya sivi olmasi.
« Vakum Sisteminde bir sorun olmasi.

« Preload Drawer'in (On Yiikleme Gekmecesi) veya Bosaltma Cekmecesinin degistiriimesi ve hizali olmamasi.
Islem Sirasinda sorunun nedenini ve diizeltmek igin gereken islemi belirten bir mesaj gériintiilenecektir.

Lam aktarimi siirekli olarak basarisiz oluyorsa, musteri destegiyle iletisime gegin.

5.3.1  Lamlari manuel olarak On Yiikleme ve Bosaltma
Cekmecelerinden geri alma

UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

Lamlari On Yiikleme ve Bosaltma Cekmecesinden gikarmanizi isteyen bir islem Sirasi mesaji oldugunda bu prosediirii
izleyin.

1. On Yiikleme ve Bosaltma Gekmecelerini agin ve lamlari
Gikarin.

Cekmeceleri kir bakimindan kontrol edin. Kir varsa
cekmeceleri temizleyin. Bkz. 4.12 Lam Cekmecesi
Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini
temizleme.

7. Lam On Yiikleme ve Bosaltma Gekmecelerini kapatin.
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5.3.2  Lamlar Calisma Yuzeyinden manuel olarak geri
alma

UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan once gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosedire baslamadan once isleme modulinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

1. On Yiikleme ve Bosaltma Gekmecelerini agin ve lamlari geri
alin.

Cekmeceleri kir bakimindan kontrol edin. Kir varsa
cekmeceleri temizleyin. Bkz. 4.12 Lam Cekmecesi
Parcalarini, Atik Giderlerini ve Karterlerini ve Alim Filtresini
temizleme.

7. Lam On Yiikleme ve Bosaltma Gekmecelerini kapatin.
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sonp-PRIVE [

L 1

3. Bekleme giic diigmesine basin.

4. Isleme modiiliintin giictinii kapatin.
a. Hazne Kabini kapisini agin.
b. AC gii¢ anahtarini saat yoniiniin tersine dogru gevirin.

C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

A\

UYARI: Agik konumda oldugunda Hazne Kabini
kapisina takilmamaya dikkat edin.

5. Kaputu agin ve lamlari geri alin.

Galisma Yuzeyini kir bakimindan kontrol edin. Kir varsa
Galisma Ylzeyini temizleyin. Bkz. 4.9 Reagent Platform
(Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sirasl) yiizeylerini

silme.

6. Artik Galisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu
kapatin ve bu prosedtre devam edin.

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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/. Isleme modiilini yeniden baslatin. Bkz. 3.2 Isleme
X Leiea modiiliinii baslatma.

5.3.3  Lamlari manuel olarak ARC Module'lerden (ARC
Modlill) geri alma

UYARI: isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

@ Bu prosedire baslamadan once isleme modulinde oturum agtiginizdan emin olun. Bkz. 2.1 Oturum
agma ve kapatma.

1. Bekleme glig diigmesine basin.

sond-PRIVE [
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7. Isleme modiiliiniin giictinii kapatin.

a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC glig anahtarini saat yoniiniin tersine dogru gevirin.

UYARI: Acik konumda oldugunda Hazne Kabini
kapisina takiimamaya dikkat edin.

3. lIsleme modiiliniin gtictini agin.

C. AC gu¢ anahtarini saat yonune dogru gevirin.

@ Baslatma basarisiz olacaktir, ancak lamlar
algilanan ARC Module'ler (ARC Modiilii)

otomatik olarak acilr.

4. Isleme modiiliiniin giictinii tekrar kapatin.

a. AC gli¢ anahtarini saat yonunun tersine dogru gevirin.
b. Hazne Kabini kapisini kapatin.
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5. Kaputu agin.

6. Lami ARC Module'den (ARC Modiilii) gikarin ve tamamen
agik halde birakin. isleme modiiliini yeniden baslattiginizda
ARC Module'ler (ARC Modiilii) otomatik olarak kapatilir.

VAN
VAN

ARC Module'lere (ARC Modiilii) daha kolay
erismek igin Yikama Robotlarini manuel olarak
hareket ettirebilirsiniz.

DIKKAT: Calisma Yiizeyi lizerinde manuel
olarak tuttugunuz lamlari digirmemeye dikkat
edin.

DIKKAT: ARC Module'leri (ARC Modiilii)
manuel olarak kapatmayn. isleme modiiliini
baslattiginizda bu otomatik olarak yapilir.

/. Artik Calisma Yiizeyine erismeniz gerekmiyorsa Kaputu
kapatin ve bu prosedtre devam edin.
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8. lIsleme modiilind yeniden baslatin. Bkz. 3.2 Isleme
X Leiea modiiliinii baslatma.

g
Seica

Glg kesintisi durumunda bkz. 5.3.4 Glg kesintisi sirasinda lamlari manuel olarak ARC Module'lerden
(ARC Modiilii) geri alma.

5.3.4  Guc kesintisi sirasinda lamlari manuel olarak ARC
Module'lerden (ARC Moddili) geri alma

G kesintisi durumunda asagidaki adimlarla lamlari manuel olarak geri alabilirsiniz.

UYARI: Isleme modiiliine bakim yapmadan 6nce gerekli minimum kisisel koruyucu ekipmani
kullanmaniz gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.

1. Isleme modiiliiniin giiciini kapatin.

a. Hazne Kabini kapisini agin.

b. AC gii¢ anahtarini saat yoniiniin tersine dogru gevirin.
C. Hazne Kabini kapisini kapatin.

UYARI: Agik konumda oldugunda Hazne Kabini
kapisina takilmamaya dikkat edin.
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‘2 & 7. Kaputuacin.

A 3. ARC Module'i (ARC Modiilii) manuel olarak agin.
| - a. ARC Module Latch’e (ARC Modiili Mandali) basin.
3 b. ARC Module Lid'i (ARC Modiilii Bashgi) kaldirin.
(b
A \

“ 4. Lami ARC Module'den (ARC Modiilii) gikarin ve tamamen
'Q‘ \/ acik halde birakin. isleme modiiliini yeniden baglattiginizda
-

ARC Module'ler (ARC Modiilii) otomatik olarak kapatilir.

@ ARC Module'lere (ARC Modiilii) daha kolay
erismek i¢in Yikama Robotlarini manuel olarak

hareket ettirebilirsiniz.

DIKKAT: Galisma Yiizeyi lizerinde manuel
olarak tuttugunuz lamlari digirmemeye dikkat

edin.

DIKKAT: ARC Module'leri (ARC Modiili)
manuel olarak kapatmayin. isleme modiiliini

baslattiginizda bu otomatik olarak yapilir.
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é i 5. Kaputu kapatin.
-

5.4  ARC Module'den (ARC Modiilti) lam parcasin
clkarma

Bosaltma Cekmecesinde bir kismi olmayan bir lam goriirseniz, lam pargasini ARC Module'de (ARC Modiilii) bulup
glkarmaniz gerekir.

‘ Yeni lam yUklemeyin.
1. lsleme modiiliintin isaretledigi bir hata olup olmadigina

ISLEM SIRASI bakmak icin islem Sirasini kontrol edin. Yoksa, lam
kirlmasi algilanmamustir.

Gerekl islem yok

7. Preload Drawer' (On Yiikleme Cekmecesi) acin ve lamlari
| — R ¢ikarin, ardindan tum lamlarin islenmesi tamamlanana
Eni kadar bekleyin.

T
{

i

g
oL
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D OnYode Biﬂh Reskifer  Bakm 3 . Durum égesme dokunun.
9 M PO <o )
d J 9 % X

\ 0 / 4. Islenmekte olan (isleniyor) lam olmadigindan emin olmak
8 0 igin Durum ekranina bakin.
0 1+ x Bkz. 2.3 Durum Ekrani.

‘ 5. Her bir ARC Module'i (ARC Modiilii) cam pargalari

£ A bakimindan kontrol edin ve pargalari 5.3.3 Lamlari manuel
¢ olarak ARC Module'lerden (ARC Modiilii) geri alma uyarinca
manuel olarak ¢ikarin.
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Bu kisimda:

6.7 Sistem teknik OzelliKIeri ... 202
6.2 Fiziksel teknik OzelliKler ... 202
6.3 Elektrik glicti ve UPS gerekSinimIeri ... e 202
0.4 Cevresel teknik OzelliKIer 203
6.5 Calistirma teknik OzelliKIerT .. 203
6.6 Mikroskop lamiteknik OzelliKIEr ... ... e 204
6.7 Tasima ve saklama teknik OzelliKIeri ... 205

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 AQ9 201

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



6 Teknik Ozellikler

6.1  Sistem teknik ozellikleri

BOND Uygulamasi 7 Klinik veya uzeri

BOND Kontroldri Windows 10 loT, Dell XE2, Dell XE3 veya Dell XE4
BOND-ADVANCE Terminali Windows 10 loT, Dell XE2 veya Dell XE3

BOND-ADVANCE Kontrolori Windows Server 2016, Dell T640, Dell T630

Ag baglantisi Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Ag kablolari RJ-45 konektorll, korumali CAT5e veya CAT6 kablolari
Ethernet anahtari gereksinimleri: Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Tek yuvall 8 portlu Ethernet anahtari (maksimum 5 isleme moddili igin) *
BOND-ADVANCE 8 veya 16 portlu Ethernet anahtarlari (anahtarlar birbirlerine

baglandidinda, maksimum 30 isleme modiili igin) *

* isleme modiillerinin herhangi bir kombinasyonu igin: BOND-
PRIME, BOND-III, BOND-MAX

Cihaz teknik ozellikleri Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, BOND Kontroldrii, BOND-
ADVANCE Kontrolorlerini ve BOND-ADVANCE Terminallerini
sa@lamalidir.

6.2 Fiziksel teknik ozellikler

Boyutlar G -1217 mm (47,9 ing)
Y (kaput kapaliyken) = 1400 mm (55,1 ing)
Y (kaput agikken) = 1820 mm (71,7 ing)
D (Hazne Kabini Kapisi kapaliyken) - 831 mm (32,7 ing)
D (Hazne Kabini Kapisi agikken) = 1096 mm (43,1 ing)

Agirlik (bosken) 384 kg (847 Ib)

AGirlik (reaktif yiikllyken) 425 kg (937 Ib)

Gerekli bosluklar On - reagent container'lara (reaktif kabi) erisim icin 800 mm
(31,5ing)

Arka - 50 mm (2 ing) hava boslugu

6.3  Elektrik glicu ve UPS gereksinimleri

Calisma voltajl 90 V ACila 264V AC (100 V AC ila 240 V AC nominal voltaj igin)
Sebeke frekansi 50/60 Hz
Maksimum guc tiketimi 1260 VA
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6.4

Cevresel teknik ozellikler

Asagidaki bilgiler yalnizca takili isleme moddlleri igin gegerlidir.

Maksimum pik performans sicaklig
Minimum pik performans sicaklig
Maksimum calisma sicaklig

Minimum ¢alisma sicakligi

Maksimum ¢alisma nemi (yogusmasiz)
Minimum galigma nemi (yogusmasiz)
Maksimum ¢alisma yuksekligi
Minimum galisma yuksekligi

Duzlik

Ses hasinci seviyesi gikisi (1 m'de)

Maksimum i1sitma enerjisi ¢ikis!

6.9

Yiklenmis lam kapasitesi

Lam es zamanli boyama kapasitesi

Reagent container (reaktif kabi) kapasitesi
Reagent container (reaktif kabr) 6l hacmi
Reagent container (reaktif kabi) yedek hacmi
Titrasyon kabi kapasitesi

Titrasyon kabi oIt hacmi

Titrasyon kabi yedek hacmi

Maksimum reagent container (reaktif kabi) sayis|

Yardimcl reaktif kapasitesi:

Alcohol (Alkol)

BOND-PRIME Dewax Solution
BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2
BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
BOND-PRIME Wash Working Solution

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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26 °C (79 °F)

18 °C (64 °F)

34°C (93 °F)

5°C (41 °F)

%80 BN

%30 BN

Deniz seviyesinden 2700 m (8858 ft)
Deniz seviyesinden 0 m (0 ft)
Herhangi bir yonde 0 ila 1.5° egim

Normal ¢alismada < 65 dBA
Maksimum < 85 dBA

Glic soketinde 1260 VA (gii¢ kaynagi kayiplarindan sonra
~1100 W)

Calistirma teknik ozellikleri

Maksimum 72 lam

Maksimum 24 lam

7 mLve 30 mL

260 L (7 mL) ve 932 pL (30 mL)

280 pL (7 mL) ve 280 L (30 mL)

6 mL (maksimum dolum hacmi 5,7 mL)
220 plL

280 L

70 (5 Reagent Container (Reaktif Kahi) x 14 Reagent Tray
(Reaktif Tepsisi))

1,25L
1,25L
1,25L
1,25L
1,25L
Hazne 1L
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6 Teknik Ozellikler

Toplu DI Water (DI Su) kapasitesi

Toplu atik kapasitesi
Tehlikeli atik kapasitesi

Kimyasal uyumluluk

Hizmet omri

BOND-PRIME Siber gtivenlik sertifikasi sona erme

suresi

6.6

Lam teknik ozellikleri

Boyutlar

Etiket alan

Malzeme

Kullanilabilir lam alani

Lam etiketi teknik ozellikleri

Boyutlar

Egrilik agisi

Kullanilabilir lam etiketi alani (list buzlu yiizey
icerisinde) ve izin verilen lam etiketi yerlesimi

BOND-PRIME Kullanim Kilavuzu, 91.7500.530 A09
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Kap4,5L
Hazne 5L

Kap4,5L
Hazne 5L

Kap4,5L
Hazne 5L

Yalnizca DI water (DI su) sinifi

TUm BOND-PRIME reaktifleri

%100 etanol veya reaktif sinifi alkol. Reaktif sinifr alkol sunlari
icerir: Etanol, %90 veya izeri (a/a); izopropanol, en fazla %5
(a/a); Metanol, en fazla %5 (a/a).

Bazi pargalari temizlemek igin %70 etanol ¢ozeltisi kullanilir.
7 yil.
10yl

Mikroskop lami teknik ozellikleri

Genislik: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 ing)
Uzunluk: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 ing)
Kalinlk: 0,9-1,2 mm (0,03-0,05 ing)

Geniglik: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 ing)
Uzunluk: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 ing)

Cam, IS0 8037/1
Asagidaki semaya bakin.

Genislik: 22-24 mm (0,87-0,94 ing)
Uzunluk: 15-20 mm (0,59-0,79 ing)
Ust iiste maksimum 2 etiket

Kullanici etiketi diiz yerlestirecektir.

Etiket sarkmasina izin verilmez.
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Sekil 6-1: Maksimum boyutlar

21 mm (0.83 in)

|« »
< * » 1
20 mm (0.79in)
; 24 mm / 26 mm (1.02in)
¢ (0.94in) /
g g
g g

F 3

76 mm (2.99 in)

6.7 Tasima ve saklama teknik ozellikleri

Kutulu haldeki boyutlar G - 1828 mm (72,0 ing)
Y = 1590 mm (62,6 ing)
D - 1134 mm (44,6 ing)

Kutulu haldeki agirhg 553 kg (1219 Ib)

Saklama sicakligi -20ila+50 °C (-4 ila +122 °F)

Saklama nemi (yogusmasiz) < %80 BN

Kutudan gikarma gereksinimleri Kutudan gikarmak igin yaklagik 6000 mm x 4000 mm (236,2 ing

x 157,4 ing) diiz alan saglayin

Tekerleklerle hareket Minimum kapi genisligi 850 mm (33,5 ing)
Maksimum 7 derecelik rampa agisiyla hareket ettirilebilir

Gonderim yontemleri Karayolu, hava ve deniz tagimaciligina uygundur
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